Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
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= MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.

= NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.

= ATI®is registered trademark of AMD Corporation.

= AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.

= Intel®is registered trademarks of Intel Corporation.

= Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.

= AMI®is registered trademark of American Megatrends Inc.

= Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

= Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.

= Realtek? is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
= JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.

= Netware® is registered trademark of Novell, Inc.

®  ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.

= iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

= Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.
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Safety Instructions

®m  Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the

equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

®  Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

®  Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

®  Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

®  All cautions and warnings on the equipment should be noted.

= Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

®  |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:
O The power cord or plug is damaged.

Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

The equipment does not work well or you can not get it work according to

User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

= DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C
(140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

[e}yelNe}

Battery Information

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed
of as unsorted household waste. Please use the public collection
system to return, recycle, or treat them in compliance with the local
regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
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California, USA:
The button cell battery may contain perchlorate material and requires
9 special handling when recycled or disposed of in California.

b

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.




FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.

O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.
VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7897

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

1)  this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

Preface

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.
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European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement
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Korea Warning Statements
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Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Japan JIS C 0950 Material Declaration

A Japanese regulatory requirement, defined by specification JIS C 0950, mandates
that manufacturers provide material declarations for certain categories of electronic
products offered for sale after July 1, 2006. To view the material declaration for the
product, see the MSI web site at :
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule
2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight
% and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of
the Rule.




Turkey EEE regulation
Conforms to the EEE Regulations of the Republic Of Turkey

Turkiye Cumhuriyeti: EEE Yonetmeligine Uygundur

Ukraine restriction of hazardous substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, approved
by the Resolution of Cabinet of Ministry of Ukraine as of December 3, 2008 Ne 1057,
in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and
electronic equipment.

YkpaiHa 0OMexeHHs1 Ha HasiBHICTb Hebe3neyHnx pe4oBuH

O6nagHaHHs Bignosigae BuMoram TEXHIYHOrO PernaMeHTy LWoAo 0BMEXeHHS
BUKOPUCTaHHS Aesiknx HebGe3neyHnx pe4oBUH B €MEeKTPUYHOMY Ta eNleKTPOHHOMY
obnafHaHi, 3aTBepAkeHoro noctaHoow KabiHeTy MiHicTpiB Ykpainu Big 3 rpyaHs
2008 Ne 1057.

Vietnam RoHS

This product complies with Circular 30/2011/TT-BCT regulating the permitted limits
for a number of hazardous substances in electronic and electric products.
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WEEE Statement

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and ]
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on

August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be
discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic
equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.
MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-
branded products that are sold into the EU. You can return these products to local
collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zuriickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANGAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au suijet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis & la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKWIA

Komnanua MSI npeanpuHuMaeT akTUBHbIE AEACTBUSA MO 3aLUUTe OKpyXatoLen
cpefbl, NOSTOMY HanoMWHaeM Bam, YTo....

B cootBeTCTBUM € AnpekTMBOI EBponelickoro Cotosa (EC) no npeaoTBpalleHuto
3arps3HeHst OKpyxatoLLieil cpeabl MCMOMNb30BaHHbLIM 3MIEKTPUYECKUM U 3NEKTPOHHbBIM
obopynosaHuem (aupexktnsa WEEE 2002/96/EC), BcTynatoweit B cuny 13

aBrycTa 2005 roga, nsgenus, OTHOCSLLMECS K 9IEKTPUYECKOMY U 3MEKTPOHHOMY
oBopyaoBaHuio, He MOryT paccMaTpuBaTbLCS Kak GbITOBO Mycop, MO3TOMY
NPOV3BOANUTENN BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3NEKTPOHHOTO 06opyaoBaHMs 06s13aHbI
NpVHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKoHYaHWUK cpoka cnyxbel. MS| 06s3yeTcs
cobntoaatb TpeboBaHWs No Npuemy NPoAyKuWK, NpoAaHHoi noa mapkoi MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky no okoH4aHWK cpoka cnyxObl. Bbl MoXeTe BepHyTb
3TV U3AEnVs B CNeLmannanpoBaHHble MyHKTbI npuema.




ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electronicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estara comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo de
vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el
ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida
de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

Preface

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi rauna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu viSe biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na
kraju njihovog uobic¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju
ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su
prodati u EU. Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczacq odpadéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI dinyada ¢evreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/

EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli oimak lizere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim siireleri bittikten sonra Urtinleri geri
toplamakla yiikiimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markal Grinlerin kullanim
sureleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegdi ile isbirligi igerisinde olacaktir.
Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spolec¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické

a elektronické vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych
vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky
zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani
vyrobk( znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto
vyrobky mlZete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjik, illetve kornyezetvédokent
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatélyba 1ép6, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairél sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartdi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n belill értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkdzelebbi gydijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti
appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono pit
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati
a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione
Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piu vicino
punto di raccolta

Environmental Policy

The product has been designed to enable proper reuse of parts and

recycling and should not be thrown away at its end of life.

Users should contact the local authorized point of collection for recycling "\
and disposing of their end-of-life products. ﬁ
Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling
information.

Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper
Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.
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English

Thank you for choosing the H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS Series
(MS-7897 v1.X) Micro-ATX motherboard. The H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS
Series motherboards are based on Intel H81 chipset for optimal system efficiency.
Designed to fit the advanced Intel LGA1150 processor, the H81M-P33 PLUS/
H81M-E33 PLUS Series motherboards deliver a high performance and professional

desktop platform solution.
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Motherboard Specifications

CPU
Support

4th Generation Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 /
Pentium® / Celeron®processors for LGA 1150 socket

Chipset

Intel®H81 Express Chipset

Memory
Support

2x DDR3 memory slots supporting up to 16GB
Supports DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz

Dual channel memory architecture

Supports non-ECC, un-buffered memory

Expansion
Slots

1x PCle 2.0 x16 slot
1x PCle 2.0 x1 slot

Onboard
Graphics

1x HDMI™ port (H81M-E33 PLUS), supporting a maximum
resolution of 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz,
36bpp

1x DVI-D port (H81M-P33 PLUS), supporting a maximum
resolution of 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200
@ 60Hz, 24bpp

Storage

Intel H81 Express Chipset

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2)

- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA3~4)

- Supports Intel Smart Connect Technology (optional)*
Supports Intel Core processors on Windows 7 and Windows 8/
8.1. You have to enable “Intel Smart Connect Technology” in
BIOS setup if needed.

usB

Intel H81 Express Chipset
- 2x USB 3.1 Gen1 ports on the back panel
- 8x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports availa-
ble through the internal USB connectors)

Audio

Realtek® ALC887 Codec




LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controller

Back Panel
Connectors

1x PS/2 keyboard port

1x PS/2 mouse port

4x USB 2.0 ports

2x USB 3.1 Gen1 ports

1x HDMI port (H81M-E33 PLUS)
1x DVI-D port (H81M-P33 PLUS)
1x VGA port

1x LAN (RJ45) port

3x audio jacks

Internal
Connectors

1x 24-pin ATX main power connector
1x 4-pin ATX 12V power connector
4x SATA connectors

2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
1x 4-pin CPU fan connector

1x 4-pin system fan connector

1x 3-pin system fan connector

1x Front panel audio connector

2x System panel connectors

1x Chassis Intrusion connector

1x Clear CMOS jumper

2x USB power jumpers

BIOS
Features

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8, DMI 2.0
Multi-language

Form Factor | = Micro-ATX Form Factor
8.9in.x6.8in. (22.6 cmx 17.3 cm)

For the latest information about CPU, please visit http://
www.msi.com/cpu-support/

For more information on compatible components, please
visit http://www.msi.com/test-report/
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Back Panel

H81M-E33 PLUS

PS/2 Mouse

I

L

PS/2 Keyboard USB 3.1 Gen1 Hnml USB 2.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

H81M-P33 PLUS

PS/2 Mouse

=3|[==| bovip VGA

_|®|= =pEETpEse

PS/2 Keyboard USB 3.1 Gen1

LAN LED Indicator

LINK/ACT —{= —=|—SPEED
LED - LED

LED LED Status Description
Off No link
Link/ Activity LED Yellow Linked
Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection




CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can
damage both the CPU and the motherboard.

(») Veteo Remensteon E#E

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink. I
http://youtu.be/bf5La099url E F

1. Push the load lever down to unclip it and lift to the fully open position.

2. The load plate will automatically lift up as the load lever is pushed to the fully
open position.

Do not touch the socket contacts or the bottom of the CPU.

3. Align the notches with the socket alignment keys. Lower the CPU straight down,
without tilting or sliding the CPU in the socket. Inspect the CPU to check if it is
properly seated in the socket.

4. Close and slide the load plate under the retention knob. Close and engage the
load lever.

//
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5. When you press down the load lever the PnP cap will automatically pop up from
the CPU socket. Do not discard the PnP cap. Always replace the PnP cap if the
CPU is removed from the socket.

6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

Thermal paste

7. Locate the CPU fan connector on the motherboard.
8. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s cable facing towards the
fan connector and the fasteners matching the holes on the motherboard.

9. Push down the heatsink until the four fasteners get wedged into the holes on
the motherboard. Press the four fasteners down to fasten the heatsink. As each
fastener locks into position a click should be heard.

10. Inspect the motherboard to ensure that the fastener-ends have been properly
locked in place.

11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the motherboard.

«IN =

N
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e e

Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting
your system.

Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by
covering the socket with the plastic cap.

If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the
documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.
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Memory Installation

@MEI@@ E =

Watch the video to learn how to install memories.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

« DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3
standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in
DDR3 DIMM slots.

« To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density
in Dual-Channel mode.
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Internal Connectors

JPWR1~2: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

el
@\m‘b@ [=] i s

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.

JCOM1: Serial Port Connector

This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives 16
bytes FIFOs. You can attach a serial device.




SATA1~4: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@Wﬂa@ [=]#55[w]

-
Watch the video to learn how to Install SATA HDD. - o
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices

include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

« Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

* SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case
is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

¥
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN/ SYSFAN1

Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s temperature.

If there are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1
connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
When installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to
simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector
and then plug the M-Connector into the motherboard.

() Vo Demensttton

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI
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On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional M-
Connectors to determine correct connector orientation and placement.

.

The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be
plugged into JFP1.

JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

21



ysi|buz

JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel /O Connectivity Design

Guide.

JTPM1: TPM Module Connector
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the
TPM security platform manual for more details and usages.

22



JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
motherboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system
can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If
you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1(a][=] 1
Keep Data Clear Data

/\ Ipertent

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USB Power Jumper

These jumpers are used to assign which USB and PS/2 ports could support “Wake
Up Event Setup” field of BIOS.

JUSB_PW1 (=] (O]
(for back panel (=] =]
USB ports & 1(o] 18
PS/2 ports

ports) Support No Support (Default)
JUSB_PW2

1 f

(for onboard
USB connectors)  Support No Support (Default)
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PCI_E1~E2: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 2.0x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal
conditions. You may need to run the Setup program when:

® An error message appears on the screen during the system booting up, and
requests you to run SETUP.
= You want to change the default settings for customized features.

/\ Ipatent

Please load the default settings to restore the optimal system performance and
stability if the system becomes unstable after changing BIOS settings. Select the
"Restore Defaults" and press <Enter> in BIOS to load the default settings.

« If you are unfamiliar with the BIOS settings, we recommend that you keep the
default settings to avoid possible system damage or failure booting due to
inappropriate BIOS configuration.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, please <DEL> key to
enter BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the
RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>,
<Alt>, and <Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

Fast Boot B ] ?

Click "GO2BIOS" tab on "MSI Fast

‘ ﬂw_‘ﬁ_ Boot" utility screen.

Version: 100,

/\ Iipertent

Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor Language System
information
Model name —SEV LT

Virtual OC
Genie Button
Boot device
priority bar
BIOS menu [EAREIVER OC PROFILE
selection

HARDWARE
MONITOR BIOS menu
selection

M-FLASH

OC Menu

HEIM-P33 PLUS
A
E

SETTING

M-FLASH
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« Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

« Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

« If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

These items show the current frequencies of installed CPU, Memory and Ring.

Read-only.

» CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed. This item can only be

changed if the processor supports this function.

» CPU Ratio Mode [Auto]

Selects the CPU Ratio operating mode.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

> Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

» EIST [Enabled]
Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

» Intel Turbo Boost [Enabled]
Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed
CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically
above rated specifications when system request the highest
performance state.

[Disabled] Disables this function.

» Enhanced Turbo [Auto]

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU
performance.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.
[Disabled] Disables this function.
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> Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

» GT Ratio [Auto]

Sets the integrated graphics ratio. The valid value range depends on the installed
CPU.

» Adjusted GT Frequency

Shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

» DRAM Frequency [Auto]

Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.
» Adjusted DRAM Frequency

Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

> Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Enables or disables the initiation and training for memory every booting.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and
first training. After that, the memory will not be initialed and trained
when booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.
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> DRAM Voltage [Auto]
Sets the memory voltage. If set to "Auto”, BIOS will set memory voltage
automatically or you can set it manually.

> Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by
modulating clock generator pulses.

[Enabled] Enables the spread spectrum function to reduce the EMI
(Electromagnetic Interference) problem.
[Disabled] Enhances the overclocking ability of CPU Base clock.

/\ Inpatent

If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value
of Spread Spectrum for EMI reduction.

.

The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value,
please consult your local EMI regulation.

Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

> CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly

improved.
[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.
[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

> Active Processor Cores [All]
This item allows you to select the number of active processor cores.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support
the processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.
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» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious
“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the
system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious
attacks and worms.
[Disabled] Disables this function.

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform
to run multiple operating systems in independent partitions.
The system can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch
data and instructions into L2 cache from memory for tuning
the CPU performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the
cache latency time and tuning the performance to the specific
application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

» CPU AES Instructions [Enabled]
Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.

[Enabled] Enables Intel AES support.
[Disabled] Disables Intel AES support.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the
CPU from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is
over the adaptive temperature.
[Disabled] Disables this function.
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> Intel C-State [Auto]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power
consumption accordingly.

[Disabled] Disable this function.

» C1E Support [Disabled]
Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item
appears when "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and
voltage for power-saving in halt state.
[Disabled] Disables this function.

» Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when
system is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[CO~CT7s] The power-saving level from high to low is C7s, C7, C6, C3,
C2, then CO.

[No limit] No C-state limit for CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]
Enables or disables Intel Lake Tiny feature with iRST for SSD. This item appears
when a installed CPU supports this function and "Intel C-State" is enabled.

[Enabled] Enhance the dynamic 10 load adjusted performance for
accelerating the SSD speed.
[Disabled] Disables this feature.

Note: The following items will appear when "Intel Turbo Boost " is enabled.
» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
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> CPU Current limit (A) [Auto]
Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the
current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the
core frequency for reducing the current.

> CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Locks the CFG lock bit.
[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

These items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores
in turbo boost mode. These items appear when the installed processor supports
this function.
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CL=E E#5E

=
SATA HDD &[0 Ciet S &4 & Exet2AH ot o] HALO|EE e
YE5HAML. E

http://youtu.be/RZsMpqxythc

(t;

« C|A3 E2}0|E (HDD),£E|= AE|0/E E210[E (SSD) & SE|Z =20/ (CD
/DVD/ &% B|0]) & 22 C}+9| SATA B Xl FH &2 &Alof A& &2
Zlo|Ex ERBfLICh XMEH LIE2 S 77| Him LS EZ=stM L.

Cts+o| ZFE{ 7l0|AE HDD, SSD, SE|Z E2t0[=8 ZH2 CiE SATA &7k
7o|A oFE stEto THE[of Q=8 2T BILICH MA|of CHEF AtA|EH HES
ZHFE] AO|ALF SATA &z BIH MBEl= HF LS A =5ML.

SATA ZI0|E& 90 2 x| OtML. 28 B & 5 Clo/E/7 28 E +
AeLicth.

SATA 7l0[£9] &% ZFof 528t Z2{a7t UX|BH Z7H HotS 2l Z2
HYYEE HQIE =of 01ZE Zds HAELICH

.

JCI: MA| &l 7{4lE

of HHIEl= A 21 A9I%| FolZ ol HHELICH HFHE| Aolas} Hal= B,
MAI 9] HZLIF ol ZASHELICH Alaglo] of 4EHE 7|=5tn shato] A1
HAIRI7F LHEFSLICH Z D8 X|22{p, BIOS R EI2IEl0A] 2IZEE |0k BLiCH

3

< e

\

${)

2
<

ESie

<
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CPUFAN,SYSFAN1~2: ™ Z& 7{E|

MY HUE = +12Ve| AIA”R 23 S X[HELICH HRE =0 AJAE StE9 0]
SLIE 24 2227} Qe W2, CPU M X012 #8357 9l5tod & MA{7}

AE SYS| CIRIQIE HS AFSsHof BLICH AIAR] 2 TS AZSIHR. AlA”-
e A 7H5E AlAE B 7{UE0| 25 IFES QlonR B AlAH B2
HCIEE o R 128 + Qlg B2, MH 327/0f Y AR,

CPUFAN/ SYSFAN1

A

o ZZMM SA HAFO|ELF EHONE A HESHE CPU SIEAIE ALSSHMIL.

« O] H4YE= 20| ZEOofA AOLE B Xo{E X|EfLICE CPU & A|AEIS AX]
2o (e} ol £ =8 X522 X0{6f= Command Center R E/2|EIE MHx/gt
= Ql&Lch.

- B NAH BIE HIRlEC o TEO| T HHE S YIS B2 0{EE A 0]
Hg M 3270 2 Z5t M.

- X522 FE/Em, Ho/g0| B E20|= & YeHstx] AT S EOISHL.

42



JFP1, JFP2: A|AH mid 7{d|E

o] AHUE = ™M mid AQ|X| ¥ LEDO| @ZAELICt JFP17{<E{ = Intel®Front Panel
1/0 Connectivity Design GuideE &8 LICt MH mid 7AE MX|E 7HHS| 5t7]
2|5to] 2MQIM-HIUEIE ASSHMR. HAFE 70|42 BE 2E M2 M-FHHEof
473t CHE M-FHUEIS HQIE S of HZASMIR.

CL 2
YOO,
He ojd 7{HE dx|of CHEt S P4S & xafe{P ofefol
ZAOIEE YESHL.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 e

/\ e2vg

.+ Fo|A% e Plo] He M2tE £IIE B EIES &
2 ElT 20| S M2 M-FHHE{of X E:3
EolstM 2.

+ HFE 7020 chots Fed mf

[N
A
N
o
mr
o
3
2
)
0
[
fi
]
e
Iy
o
iy
hu)

JUSB1~2: USB 2.0 &% 7{4E

0| 7{4lE{E USB HDD,C|x|Z 7tM2t, MP3 E2{|0lof, Z2IEf, 2f S 22 1%
USB F#H IxIE AZASI TS CIRtQ! =& LICH

/\ s=xe

VCC 2/ GNDO| Elg TEs| piZstofof £4t2 Yxlg + Ql&Lich
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JAUD1: MH mjd 2C|2 FH4E

= Intel® Front

S, o] HHE

o
X

JTPM1: TPM 2 & 7{<E

o -lef
Ag

=y

+

3l
[

HEstHR.

TPM (Trusted Platform Module) 2 &0il @4 Z4E|Lct. kAl
EUE HYME

2 TPM 22t

44



JBAT1: CMOS 2|0 M

Eoof AlAE T O0IEE |XIH7| 25 |5 HEIEIZRE TS I2 We
CMOS RAMO| Ql& LIt CMOS RAM2| A2, AIAElS Z miotch AlAE 0] 0OS
E 5oz REELCH AAR FHE xR, MHE M504 CMOS RAM
Hlo[E{E Xl Ud&Lch

HEEl '(0a

Hlo|E fX| clolEf X271

AN

AlAEIO| THA Q= S0 o] HI{E B8t A|7{ CMOS RAME X|2 = Q&L Ct. Cf
HI{E 2/t A|AE0] 7{x{ QU= S CMOSE X[RX| OtML. 2EH TR
HRIEET} & 42 £~ Q&L

To

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USB T ¢ M

ol MHE2 ztzto| USB U PS/2 ZE 7} BIOS2| “Wake Up Event Setup* 7|52
X 7tsstes M™ ghlct

JUSB_PW1 (=] (O]
(¥ oigd usB =] =]
ZE WUPSR2 1(o) |
£E8) Xl xRl b (712 A7)

JUSB_PW2
vt - .| 1. .5

HHE8) k= Xlatx| g (712 43)

45



PCI_E1~E2: PCle &% &%

PCle &% 2 PCle QIE{H0|A &% FtEE X|§ELICH

PCle 2.0x16 &%

& FIE B RIS ALL MAHE M BIX] F2E 1L MY ZEE 2HEofA

oM. ga Fteof chal T Bt st= oLt AZE o] FHZof
Ea It HHME oM.

f

2

5tof ghefed
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BIOS AH

712 MH2 Yetsoz £|Mo| AA- otHME MBS ELICH O3 22 Fe, MR
23S A¥ELcH

n AAE RRIA 2F HAIX|ZF LIEILLT SETUP Z2 07 MElS
= ALERIO| @Fof et 7|2 MYg Hdstels dR.

VAN

+ BIOS &g #HZEH £ AIAE0| E0tY & Z2, CMOS H|O|EE 4fAsla 7|2
MY S ZE5HAMR. BIOSO|A 7|28t S8 852 M6l 1 <Enter>& FE2H
718 My 2= 5Lt

+ BIOS M%of o|=5X| gf2 BP, 712 MY o2 RX[HML. 2TX| &e B2,
AIAE” Cé’OIL} “5‘277:‘ “E"’é”"’e" + gLict

BIOS AE E0{717]

ZHFE{E 74H AIAE 0| POST (Power On Self Test) ZZAMAE A|HErLICH
otZfel HIAIXIZ EAIZIH, <DEL> 7|8 =1 M-S AIELCH

r

3

278

=
.

ol

o
2
2

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(DELE 523 BIOS ¥, F118 +2H 2 HFE AEE L)
2| HIAIRIE EX| RFHL BIOSE S0{7hX| RRCIH, AIARS ZiCH ChA| HA7HLE
RESET tHE S =4 ChA| AIRFEFLICE S8 <Ctrl>, <Alt> & <Delete> 7|8 S Alod|
S0 AIARS CHA| AlRHE = Ql&LCh

MSIE BIOS & $tHO 2 0| 5ts FIHK| WS FItMo = MSELCH

"MSI Fast Boot" 7 & E|E| 20| A "GO2BIOS" ﬂa 225t HL HIE =0l
“GO2BIOS” HE(SM)2 F2H Ot 2 Al AIARO| BIOS MY 3tHo = EIY
O|Sghuct.

FastBoot [T | | | ?
"MSI Fast Boot" R EEZIE|

| @ziiEER ———— &wo|A "GO2BIOS” 2

veson: 1007 =gt

VAN
“MSI Fast Boot” ? E/E|E|& AFE35101 BIOS &% 5tFHo 2 0/&35t7| Zlof 0]
REEIEIE MX|5tREX] & I5HHI2.
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He

BIOSE Al%f3tH otzfel st20| EAIELICH

2% ZLIE 2104
Aag &
=R 1P 33 pLUS
k Temperature
Virtu_al oC 39«
Genie HE
2 AR
Mzl bt
BIOS &Y TY OC PROFILE
HiF ¢
HARDWARE AME
MONITOR BIIO_S M=
o+
M-FLASH
OoC M+

H81M-P33 PLUS
L3 Tomporature

& oy

SETTINGS t

M-FLASH
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EE 2 2B gL,

HEZZI2 255 x| & Lct 2AMH A & &55tig ZR B850/ Fr3f £l
7 E{ 3}_%1107’7,‘ Aztstr 2 A E= YeLCh,

HEZ2Zo] =351 x| k2 BR, OC GenieE At&35101 Bt £l QBH{FZZ
Xg HEELICH

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

ol &= MxIE CPU, HZE| L 2o $4| Fup2 EAIFfLICH (27| H8)

» CPU Ratio [Auto]

ol =52 Argstoi CPUS| 23 £ E HMSI= CP
EF2Z2 M7t 0l 7IsE RI¥EtE gtol &
» CPU Ratio Mode [Auto]

ol 52 At83tod CPU HIg 2| 2t8 ZEE MEE £ laLch

[Auto] 0| M2 BIOSHM At 2 7 ELIch

[Fixed Mode] CPUHIEE =F.

[Dynamic Mode] CPU HIE2 CPU 2% & Efol et SMo=z HZAELLCH
> Adjusted CPU Frequency

Ol &52 ZHEI CPU Fot+E EAIFLICH (7] T8)

» EIST [Enabled]

O| &5 & Ab&3t04 Enhanced Intel® SpeedStep Technology& & 43t =
HIgdstguict

» Intel Turbo Boost [Enabled]

O| 52 AHE5H0d Intel® Turbo Boost 7|5 S &3t = HIZMSHELICHOl 52
A%|El CPU7I 0| 7|52 X|®lst= 7R LIEF LT

ek ko oY ko

[Enabled] AlARlo| 2|1 AEio] H5E @F5tE B, 0| 7I5S ¥A&tstod
M7 A Ol M50 CcPU 23 22U}
[Disabled] 0|l 715 & HIgdstgtct.

» Enhanced Turbo [Auto]
2E CPU 3040 CH#t Enhanced Turbo 7|58 & 43} & HIE43tsto{ CPU
HEg g4 A7 ELCh

[Auto] 0| ¥ 2 BIOSHIM RS2 2 F/ELIct
[Enabled] ZE CPU Zo47t £|Ci {2 HIE 2 &7HELICH
[Disabled] ol 7|5& HIgystgch
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> Ring Ratio [Auto]
ol &5g At8stod d Higs Y LCH fEdh et
getELich

Jiid

2= MAxIE cPuo et

» Adjusted Ring Frequency

ol &= ZHE & FutrE EAIFLICHGIZI )

» GT Ratio [Auto]

ol =2 AZstol S T2HE 2o ti4 8 HLICL REF 3 Wl Mz
CPUof| et ek &L

» Adjusted GT Frequency

ol gs2 xHE S a8l
» DRAM Frequency [Auto]
O #=2 At835toi DRAM 22 ZHE S QlaLich B 2HE22Z Y 832
E&5tK| efaLch

» Adjusted DRAM Frequency

ol =2 YT DRAM EHE EAIFLICH (M7 H8)

» DRAM Timing Mode [Auto]
O| =52 AtE3stod HIZE| EtO|Y REE MEHEHLCH

Bzl

23g EAIFLICHL(7I H8)

[Auto] DRAM Eto|2le Mx|E 22| 2 & 2| SPD (Serial Presence
Detect)ol| 2|3 Z&ELIct

[Link] 2E HZEl A2l DRAM EFO|YE 502 MHE £ Q&Lct

[UnLink] Z HlZ 2| A'de| DRAM EtO|E =522 MHE =+ laLict

> Advanced DRAM Configuration

<Enter>2 £2{ ME HFE AIZHEfLICH “DRAM Timing Mode”0ll A [Link] &

[Unlink] 2 A&t Fof 43t = HIZFMSHELICH ASRE HEZ2l2l ZF *do]|

CHa HIZ 2| Eto|Y g MAE £ laLch HIZ 2| Eto|Y Mg HASH & AARIO|

st AL 2EIEX| i £ 2L 2H FL, CMOS HI0[E{E AtA|stn

7|2 d¥g SYstMR. (CMOs 22lof My HE £ 29| L8 & Z35to{ CMOS

olO|E{E AMX|stD BIOS OflA] 7|2 M S 2E3stMR)

» Memory Fast Boot [Auto]

o eI Hiz2lel Eold HAIE &8st =& Bl&-stELict

[Auto] 0| -2 BIOSOH|M At5 22 T ELICH

[Enabled] HZ2l=s RHHm Al 3 Egjjol'dg &tXs| 2 ghulch
O|F ol A|AR] 2E AZh2 7t&35tHM 22 & F2, HZEls
Egfoldglx| ek&Lcth

[Disabled] H=Z 2|7} o SEIA] AJEF AL E2floldE Lo
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> DRAM Voltage [Auto]
ol &52 A8stod HzZe| dehe MEE £ &L “Aut
HZE MAS RIS MYSHHL EE 8522 MYE

"2 M350 BIOSOl|A

A& LICH

43

> Spread Spectrum
0| 7|52 A =HZ MHE EMI (Electromagnetic Interference)& Z04& LICt.

[Enabled] 0| 7|58 &*43l5t0d EMI (Electromagnetic Interference) &
E0iELICt
[Disabled] CPU Hlo|A 23o| 2HE2Z 53g T4 AL

/\ a2

EMI 2X|7F 245t x] b S B £[Eo] AlAE HEY U M52 Ql6 [AFE oFEl]
o2 MEEfLCE 2L EMI 2 Qle 22Xt gaE B EMI Z A E flat cH
A gls MESIAIR.

CHof 24k Zho| B8 EMIE ZHAE|X|BH A|ABI0] otE &2 X{stE/LICt. J4E
XBtet CfS B4 g2 SHE X2 EMI 7 EE BT HAMIL.

AABH XEIZAE 25 £ 28 YAIHOZ 4S8 A|7|0 QBIFZZ/E ZZAMME
DHAIZ|= golo] E+ ooz QWERZE FEsie S0k L] S BHEA)
[AE otgloZ HEsfof gtLict

» CPU Features

<Enter>& =24 ME HF& AIZELICH

.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

I 2 M7t Hyper-Threading 7|1&2 X|§5tH, At8Rto| SEAIZHE 2|48
& ALE M 7|52 BHlE & UELICH o] 7IE2 Z2 MM ool E2IX
HE| Fo{ol of2{7He] =2|xQl Z2MME Foi MAIZtS 2 7 A{ QI edpt
Z2HiE & AGLICH o] WS HE5H, AL AN 522 JoisE
A&LICH

ok

fijo o

[Enable] Intel Hyper-Threading 7|&2 &3} .
[Disabled] 2% MMLHT 7152 KI|sHX| to™ Hg st &

> Active Processor Cores [All]
Ol &= At85to] UEIE ZE2 MM Zof =5 MEE = &LICH

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

ol 52 Ar85tod % CPUID 2t #43t = HIEESE £+ laLich

[Enabled] BIOS = Z|Ci CPUID 2124 gt 2 Agtstod &% CPUID 222
Z2MAME XI5t of= oI 2YNIX el #E EXME
A = UaLlch

[Disabled] A Z/cH CPUID &131 2t AFS LIt
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» Execute Disable Bit [Enabled]
2 Ao cheh ‘HI LHEZ 2 7 S Hiole{Agt o I =of Chl
AAElE Hotstn o o|XQl B(F2 HI0|2{4)0| HI{P ol Z=5tE[o] FAUE
Ee, Z2MME ALrS RFEHEH, AIARIS| &4 0Lt ol BHitg wx|ELct o]
Jlsg g4 gY3eEde HEFLICH
[Enabled] NO-Execution 2= 7
SX|ELICH
[Disabled] 0| 7|s & "lggsterct

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]
0| &5 g A83510d Intel Virtualization technology(2IE 7143 7|&)2 g3t
EE HIEEEE = AeLch

%% i}'ko-lil.gl.o;‘ OI’Q_'X-!O| _3_74 al %J%

[Enabled] 0| 7128 gdstetH Z3M&0| S 21Xl THE|M0i A 0424
2UMAE UYE = 1 AAES of2{7Ho] 7He st

AA”o2 ZEFLICH
[Disabled] ol 7|sg HIggstg

» Hardware Prefetcher [Enabled]

ot
C
o

=904 Z 2| %{(MLC Streamer prefetcher) 7|52 &5 =

HIg-dst gt

[Enabled] StEQlo] Z2|H X7} AHS 22 ol o|E{9t S HlZ2|olA
L2 FHAloll Z 2| Hx|5t0{ CPU M52 Z&ELIC
[Disabled] 0| 7|5 Hlgdsteroct

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
CPU 3tE9)|0] ZE2|HX{(MLC Spatial prefetcher)& & 433} f=i= H|& st grLict.
[Enabled] 0l 7|5 &4ststod FHA| x|d AlZHE EoOln &

2230l 858 ZHE + UL

[Disabled] XIHE FHAl 2toletg &dstgiLict

» CPU AES Instructions [Enabled]
CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) X| g &43 &=
HIg &3t g Lct ol €52 CPU7t 0] 758 K|sts B LiEt L

0 oz
0o
olo

[Enabled] Intel AES XIS &AstgfLict
[Disabled] Intel AES X| 242 HIZHstgrict.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

0l 7158 &3t = g Hststo] CPUL THEg WXIE 4= QlaLict
[Enabled] CPUS| 2E7t M8 REELCI £8 B2, CPU Z0{o 23
ST E IHELCH

[Disabled] 0| 7|s & "Igdsterct
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> Intel C-State [Auto]
C-state= ACPI0I| 2|3 HolEl Z2 MM T #e| 7|& Lot

[Auto] O] M2 BIOSHIM At522 FAELICH

[Enabled] AAElOl @& AEIE ZX|stD 0i 2t CPUS| Y ATE
E0iELIch

[Disabled] 0| 7|5 Hlgdsteriict

» C1E Support [Disabled]
CIE 7|58 243t = HIEE3tst0d AlAR R F HEjoM Mg Horg
AU&LICE O] 52 “Intel C-State” 7|5 0| & 4J8HE B LIEHLICH

+

[Enabled] 0|l 7|52 g435l3tod CPU Fot= 3 FetS E0|T AlAH
FF MEfollM H2ig Mobd £ QlaLct
[Disabled] 0| 7|s& "Igdstehict

» Package C State limit [Auto]
AAE RF HEHoIA T3 HfS 2|8t CPU C-state TEE MEHE £ &Lt
O =2 “Intel C-State” 7|5 0| &&stE Z<L LIEHLLICH

[Auto] 0| 42 BIOSHIM At5 2= A ELICH

[CO~CTs] Y EEE HolklE M2 tiY¥stH o2t ZaLch
C7s, C7, C8, C3, C2, CO.

[No limit] CPUO] CHE C-state XMBHO| @13

> LakeTiny Feature [Disabled]

iRSTE SSDOI| Ci#t Intel Lake Tiny 7|5 & &%t &= HIZ st EfLICt O
=2 Mx|E CPUJL O] 7I5& K|t D “Intel C-State” 7|5 0| EA5HE AL
LtEbLICE

[Enabled] SHMI0 ZE M58 4 A7 SSD £ & 7H&5HELICH
[Disabled] 0| 7|s& "Iggstehct

E1: Chg ES2 “Intel Turbo Boost “ 7|5 0| & A3t E <L LIEHLLICH

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

0| 52 Turbo Boost ZE0IM CPUS| & 7|ZH TDP T A8 2t dHE &
AUg&Lich

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

olgse g 7Izt ©a MEh(w)el x| Alzte HHE + &Llch

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
0| 52 Turbo Boost ZE01M CPUS| & 7|ZH TDP T A8 gt dHE &
A& LICH
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> CPU Current limit (A) [Auto]

E{E §AE BEo|M CPU IH7|X|Q| £|cH M7 gt 2te MYFLICH ™
RIHE A Zte =0e 42, CPUE RIS 2R 30| Foi+E 3 R
ZEoi{FLch

> CFG Lock [Enabled]

MSR 0xE2[15], CFG & HIE& & Z/&Z siAE Lt

[Enabled] CFG 2 HIEE HZLIch

[Disabled] CFG 2f HIEE &2 sAgLch

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

0| ¢S5 EE 2AE ICofA CHE AEIE F0{2|CPU HIES HHE =
A&LICHO| &5 MRIE Z2MAMTL Ol 7€ Rl@dste ZE< LIEHLICH

7t

i 5
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Francgais

Merci d’avoir choisi une carte mére Micro-ATX de la série H81M-P33 PLUS/
H81M-E33 PLUS (MS-7897 v1.X). La série H831M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS est
basée sur le chipset Intel H81 pour une efficacité optimale. Congue pour fonctionner
avec les processeurs Intel LGA1150, les cartes méres de la série H81M-P33 PLUS/
H81M-E33 PLUS délivrent de hautes performances et offrent une solution adaptée
tant aux professionnels qu’aux particuliers.

Schéma
S — N
Top : mouse CPUFAN
Bottom: keyboard |E|
USB2.0 forts JPWR2
L
©
O
USB3.1 Gen1 ports c
o
L
DVI-D port
(for H81M-P33 PLUS) (n|(xn]
HDMI port
(for H81M-E33 PLUS)
VGA port
JUSB_PW1
= -
= =
= =
Top: LAN jack a1l 3
Bottom: USB pprts
SYSFAN1 I
T:Line-In
M:Line- Outf L
B:MIC-Int
E. - I%J::E
PCI_E1
D PCI_E2 EJBAT1
[oo NIGE]
EEBEREE
JAUD1 JTPMT EEZZUFP2 EEEIUSB_PW2
HAERE EEEEL] EGEEL] [FRRE] EEREE]
JCON L JED] JUSB2 SEL 7
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sieduel

Spécifications

Processeur = Processeurs 4éme génération Intel® Core™ i7 / Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® pour socket LGA 1150
Chipset = Chipset Intel®H81 Express
Mémoire = 2 x emplacements de mémoire DDR3 supportant jusqu’a
supportée 16GB
= Support DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
= Architecture mémoire double canal
® Support non-ECC, mémoire un-buffered
Emplacement | = 1 x emplacement PCle 2.0 x16
d'extension = 1 x emplacement PCle 2.0 x1
Graphiques = 1 x port HDMI™ (H81M-E33 PLUS), supportant une résolution
intégrées maximum 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz,
36bpp
= 1 x port DVI-D (H81M-P33 PLUS), supportant une résolution
maximum 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
= 1 x port VGA , supportant une résolution maximum
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
Stockage = Chipset Intel H81 Express
- 2 x ports SATA 6 Gb/s (SATA1~2)
- 2xports SATA 3 Gb/s (SATA3~4)
- Support de la technologie Intel® Smart Connect (en
option)*
* Support processeurs Intel Core™ dans Windows 7 et
Windows 8/ 8.1. Si besoin, vous devez activer la technologie
Intel Smart Connect Technology dans le BIOS.
usB = Chipset Intel H81 Express
- 2xports USB 3.1 Gen1 sur le panneau arriere
- 8 x ports USB 2.0 (4 ports sur le panneau arriére, 4 ports
disponibles via les connecteurs USB internes*)
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Audio
LAN

Realtek® ALC887 Codec

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN controleur

Connecteurs
surle
panneau
arriére

1 x port clavier PS/2

1 x port souris PS/2

4 x ports USB 2.0

2 x ports USB 3.1 Gen1

1 x port HDMI (H81M-E33 PLUS)
1 x port DVI-D (H81M-P33 PLUS)
1 x port VGA

1 x port LAN (RJ45)

3 x prises audio

Connecteurs
internes

1 x connecteur d’alimentation principal 24-pin ATX
1 x connecteur d’alimentation 4-pin ATX 12V

4 x connecteurs SATA

2 x connecteurs USB 2.0 (supporte 4 ports USB 2.0
supplémentaires)

1 x connecteur de ventilateur de CPU 4-pin

1 x connecteur de ventilateur de systéeme 4-pin

1 x connecteur de ventilateur de systéme 3-pin

1 x connecteur audio avant

2 x connecteurs de panneau systéme

1 x connecteur intrusion chassis

1 x cavalier d’effacement CMOS

2 x cavaliers d’alimentation USB

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8 , DMI 2.0
Multilingue

Francgais

Fonctions
BIOS

Dimension = Dimensions Micro-ATX

8.9in.x 6.8 in. (22.6 cm x 17.3 cm)

Pour plus d’'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/cpu-support/

Pour plus d’information sur les composants compatibles,
veuillez visiter http://www.msi.com/test-report/
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sieduel

Panneau Arriére

H81M-E33 PLUS

Souris PS/2

L

Clavier PS/2 USB 3.1 Gen1 Hnml USB 2.0

H81M-P33 PLUS

Souris PS/2

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

| DVI-D VGA

O |=|

PR

L

Clavier PS/2 USB 3.1 Gen1

Indicateur LED de LAN

LINK/ACT —{= —=|—SPEED
LED - LED

LED Etat de LED Description
Eteint Non relié
Link/ Activity LED .,
J Rel
(LED de lien/ activité) |_~2"® ele
Clignote Activité de donnée
Eteint Débit de 10 Mbps
Speed LED .
(LED de vitesse) Vert Débit de 100 Mbps
Orange Débit de 1 Gbps
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité.
Suivez les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement.
Une installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte mére.

(») Bt o vt E#:E

Voir le vidéo d'installation du CPU et de son ventilateur. I
http://youtu.be/bf5La099url E F

1. Poussez le levier de charge vers le bas pour le détacher et levez jusqu’a la
position complétement ouverte.

2. Le plaque se leve automatiquement lorsque le levier est levé a la position

compléetement ouverte.

Francgais

Ne pas toucher les contacts du socket ou I'envers du CPU.

3. Alignez les encoches et les clés d’alignement du socket. Abaissez le CPU en
ligne droite, évitez de faire basculer ou glisser le CPU dans I'emplacement.
Vérifiez qu'il est bien installé dans la bonne direction.

>

Fermez et glissez le plaque de charge sous le bouton de rétention. Fermez et
engagez le levier de charge.

Clés d'alignement
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Quand vous poussez le levier, le couvercle PnP surgit automatiquement de
'emplacement du CPU. Ne pas jeter le couvercle PnP. Toujours replacez le
couvercle PnP sile CPU est enlevée de son emplacement.

Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

Pate thermique

Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mere.
Placez le ventilateur sur la carte mére avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.
Appuyez sur le ventilateur jusqu’a ce que les quatres éléments de fixation se
coincent dans les trous de la carte mére. Appuyez sur les quatre éléments de
fixation pour fixer le ventilateur. Losque tous les quatre sont bien en position,
vous devez entendre un clic.

. Inspectez la carte mere pour vous assurer que les bouts des éléments de
fixation sont bien verrouillés en position.

. Finalement, reliez le cable du ventilateur de CPU au connecteur sur la carte

Vérifiez que le ventilateur de CPU est bien attaché sur le CPU avant de démarrer
votre systéme.

Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez les broches de I'emplacement
du CPU avec le couvercle recouvrant 'emplacement.

Si vous avez achetez un CPU avec son ventilateur séparé, veuillez vous
référer a la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'information
d'installation.
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Installation de mémoire

(») pammstetizndowtize E. =

Voir le vidéo sur l'installation des mémoires.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

Francgais

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDR2. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

Pour garantir la stabilité du systéme, assurez-vous d'installer les modules de
mémoire du méme type et de la méme densité en mode double canal.
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Connecteurs d’alimentation

JPWR1~2: Connecteur d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez

le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans
le connecteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre

accrochée sur le connecteur d’alimentation de la carte mere.

ol
(») pemestetimdowiss Ok

Voir le vidéo sur l'installation des connecteurs d’alimentation.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.

JCOM1: Connecteur de port série

Le port serial est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui envoie/
regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérail.
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SATA1~4: Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

(P Bt doviito E#5E

Voir le vidéo sur l'installation d’'un SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

N

De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’un cable d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer
au manuel des périphériques pour plus d’information.

Francgais

Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les
périphériques SATA, tels que HDDs, SSDs, et lecteur optique au boitier.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d'installation.

Veuillez ne pas plier le cable de Sérial SATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.

JCI1: Connecteur Intrusion Chéassis

Ce connecteur est relié a un cable d'interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d'alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Connecteur d’alimentation du
ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d'un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de I'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN/ SYSFAN1

.

Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. Vous
pouvez installer I'utilitaire Control Center qui contrélera automatiquement la vitesse
du ventilateur en fonction de la température actuelle.

S'il n’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systéme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’'aucune cable n’'endommage les
lames de ventilateurs.
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JFP1, JFP2: Connecteur panneau systéeme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le
JFP1 est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du
panneau avant Intel®. Lors de l'installation des connecteurs du panneau avant,
veuillez utiliser le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation.
Connectez tous les fils du boitier 8 M-Connector et puis connectez le M-Connector a
la carte mere.

() Démenstiaton do iz Ok

Voir le vidéo pour l'installation des connecteurs du panneau avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI ul
PS

GEAO %
<, <
0 S

JFP2 o =4

hscS ©

—_

w

Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles
sont des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication
relative au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la
position des connecteurs.

La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’'ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.

JUSB1~2: Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.
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JAUD1: Connecteur audio panneau avant

Ce connecteur vous permet de connecter le panneau audio avant. Il est conforme au
guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.

JTPM1: Connecteur de Module TPM

Ce connecteur permet de relier un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus de détails.
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JBAT1: Cavalier d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec
le CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systeme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

0@ ' og

Conserver les données Effacer les données

/\ tipertent

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.

Francgais

JUSB_PW1, JUSB_PW2: Cavaliers d'alimentation USB

Ces cavaliers sont utilisés pour assigner lequel des périphérique USB et PS/2
supporte le mode « Wake Up Event Setup » du BIOS.

JUSB_PWA1 =] (O]
(pour ports USB (=] =]
et PS/2 sur le 1(o] 18

panneau arriére) Supporte Pas supporte (Défaut)

JUSB_PW2 1 1

(pour ports USB
intégrés) Supporte Pas supporte (Défaut)
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PCI_E1~E2: Emplacements d’extension PCle

L’emplacement PCle supporte l'interface de carte d'extension PCle.

Emplacement PCle 2.0x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.
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Configuration BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité

du systéme en conditions normales. Vous pouvez utiliser les programmes de

configuration lorsque :

= Un message d’erreur apparait sur I'écran pendant le démarrage du systéme, et
vous exige d’entrer dans la Configuration.

= Vous voulez modifier les réglages par défaut pour des fonctions personalisées.

N

Veuillez charger les configurations par défaut pour récupérer la performance

du systéme optimale et la stabilité si le systeme devient instable apres la
configuration. Choisissez “Restore Defaults” et appuyez sur <Enter> dans BIOS
pour charger les configurations par défaut.

Si vous ne maitrisez pas la configuration du BIOS, il est recommandé de garder
celle par défaut pour éviter d’endommager le systeme éventuellement ou de
mauvais démarrage a cause de la configuration BIOS inappropriée.

Francgais

Entrer dans la configuration BIOS

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la
touche <DEL> pour entrer dans la configuration :

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le BIOS, F11 dans Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration BIOS.
Vous pouvez cliquez sur I'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MS| Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS” physique (en option) sur la carte mére pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration BIOS directement au prochain
démarrage.

Fast Boot ]
- Cliquez sur l'onglet "GO2BIOS"
| &iiiEEp ——————— depuis I'écran d'utilitaire "MS| Fast

Boot".

Version: 1007

/\ Iparteat

Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.
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Vue d’ensemble

Entrer BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température Langue Information

du systeme

Nom du
modele
Bouton virtuel
OC Genie

H81M-P33 PLUS

Sélection du/@ISsives 3 OC PROFILE

menu BIOS démarrage

HARDWARE  [oPApNeT
il Selection
du menu
BIOS

M-FLASH

OC Menu

SETTINGS

M-FLASH
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L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs

avances.

« L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider
votre garantie et endommager sévérement votre matériel.

« Sivous n'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d’utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Ces menus affichent la fréquence actuelle du CPU installé, de la mémoire et du Ring.

En lecture seule.

» CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut

étre modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

» CPU Ratio Mode [Auto]

Choisit le mode d'opération CPU Ratio.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Fixed Mode] Fixer le ratio CPU.

[Dynamic Mode] CPU ratio sera dynamiquement modifié selon le charge du CPU.

Francgais

> Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

» EIST [Enabled]
Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

» Intel Turbo Boost [Enabled]
Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu peut étre modifié uniquement si le
CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le
systéme exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Enhanced Turbo [Auto]

Active ou désactive la fonction Enhanced Turbo pour tous les coeurs CPU
d’augmenter les performances CPU.

[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Tous les cceurs CPU seront augmentés pour atteindre le ratio
turbo maximum.

[Disabled] Désactive cette fonction.
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> Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

» GT Ratio [Auto]

Définit le ratio graphique intégré. La gamme de valeurs validée dépend du CPU
installé.

» Adjusted GT Frequency

Affiche la fréquence graphique intégrée. En lecture seule.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.
» DRAM Timing Mode [Auto]

Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence
Detect) des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement
pour tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement

pour chaque canal de mémoire.

> Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par
le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler
la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systeme peut étre
instable ou ne peut plus redémarrer aprés le changement de la synchronisation de la
mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le réglage
par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.

[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiéere
initiation et de la premiére formation. La mémoire n'est ensuite
plus initialisée ni testée au moment du démarrage, de fagon a
accélérer le démarrage du systeme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

72



> DRAM Voltage [Auto]
Définit la tension de mémoire. En "Auto”, le BIOS définit automatiquement la tension
de mémoire. Vous pouvez également la régler manuellement.

> Spread Spectrum
Cette fonction réduit les interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic
Interference) en réglant les impulsions du générateur d'horloge.

[Enabled] Active la fonction spread spectrum pour réduire le probléme EMI
(Electromagnetic Interference).
[Disabled] Améliore la capabilité d’overclocking de le base clock CPU.

N

Si vous n'avez pas de probléme d’EMI, laissez 'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systéme et des performances optmales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

.

Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

Francgais

N’oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroissement
temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

> CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux
de transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite
les multi coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui
exécutent les instructions simultanément. Dans ce cas-Ia, la performance du
systéme est considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systeme ne prend pas la fontion HT
en charge.

> Active Processor Cores [All]
Ce menu vous permet de choisir le nombre de cceurs actifs du processeur.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour
contourner le probleme démarrage de I'ancien systeme
d'exploitation ne prenant pas en charge le processeur avec la
valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.
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> Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel's Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques
malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter
un code pour endommager le systéeme. Il est recommandé de toujours garder ce
élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.
[Disabled] Désactive cette fonction.

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une
plate-forme visant a faire fonctionner plusieurs systemes
d'exploitation dans des partitions indépendentes. Le systeme
peut fonctionner virtuellement comme des systemes
multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire
pour ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour
réduire le temps de latence et ajuster les performances dans
I'application spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.
[Disabled] Désactive le support Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du
moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température
dépasse la température du régulateur adaptatif.
[Disabled] Désactive cette fonction.
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> Intel C-State [Auto]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par
ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéme et réduit en conséquence
la consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

» C1E Support [Disabled]
Active ou désactive la fonction C1E pour I'économie d’énergie en état d’arrét. Ce
menu apparait lorsque “Intel C-State” est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension
CPU visant a économiser I'énergie en état d’arrét.
[Disabled] Désactive cette fonction.

» Package C-State limit [Auto]
Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie

lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est '%

activé. =

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS. ©

[CO~CT7s] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est u
C7s, C7, C6, C3, C2, puis CO.

[No limit] Aucune limite C-state pour le CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Lake Tiny avec iRST pour SSD. Cet article
apparait lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge et que “Intel
C-State” est activé.

[Enabled] Améliore les performances ajustées de charge ES dynamique
pour accélérer la vitesse SSD.
[Disabled] Désactive cette fonction.

Remarque : Les menus ci-dessous apparaissent lorsque “Intel Turbo Boost” est
activé.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
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> CPU Current limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du cceur pour réduire la limite actuelle.

> CFG Lock [Enabled]

Verrouille ou déverrouille la fonction MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Verrouille le CFG lock bit.

[Disabled] Déverrouille le CFG lock bit.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Ces menus permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de cceurs
en mode turbo boost. Ces menus apparaissent si le processeur installé prend
cette fonction en charge.
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Deutsch

Danke, dass Sie sich fir das H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS (MS-7897 v1.X)
Micro-ATX Motherboard entschieden haben. Das H81M-P33 PLUS/ H81M-E33
PLUS Motherboard basiert auf dem Intel H81 Chipsatz und ist optimal auf
Energieeffienz ausgerichtet. Entworfen, um den hochentwickelten Intel LGA1150
Prozessor zu unterstiitzen, stellt dieses H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS
Motherboard die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungs-
Desktop-Systems dar.
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Spezifikationen

Prozessor = Unterstitzt Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium®
/ Celeron® Prozessoren der 4. Generation fiir LGA 1150
Sockel
Chipsatz = |ntel®H81 Express Chipsatz
Speicher m 2x DDRS3 Speicherplétze unterstiitzen bis zu 16GB
= Unterstltzt DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
= Dual-Kanal-Speicherarchitektur
® Unterstutzt ungepufferte Non-ECC-Speicher
Erweiterung- = 1x PCle 2.0 x16-Steckplatz
anschlisse ® 1x PCle 2.0 x1-Steckplatz
Onboard- = 1x HDMI™ Anschluss (H81M-E33 PLUS), unterstiitzt
Grafik eine maximale Auflésung von 2560x1600@60Hz, 24bpp/
1920x1080@60Hz, 36bpp
= 1x DVI-D Anschluss (H81M-P33 PLUS), unterstiitzt eine
maximale Auflésung von 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
= 1x VGA Anschluss, unterstiitzt eine maximale Auflésung von
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
Aufbewahrung | = Intel H81 Express Chipsatz
- 2x SATA 6Gb/s Anschliisse (SATA1~2)
- 2x SATA 3Gb/s Anschliisse (SATA3~4)
- Unterstutzt die Intel Smart Connect Technologie
(optional)*
* Unterstiitzt die Intel Core Prozessoren auf Windows 7 und
Windows 8/ 8.1. Missen Sie bei Bedarf “Intel Smart Connect
Technology” im BIOS-Setup aktivieren.
usB = |ntel H81 Express Chipsatz
- 2x USB 3.1 Gen1 Anschllsse an der riickseitigen
Anschlussleiste
- 8x USB 2.0 Anschlisse (4 Anschliisse an der
riickseitigen Anschlussleiste, 4 stehen durch die internen
USB Anschliisse zur Verfiigung)
Audio = Realtek® ALC887 Codec
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LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LAN Controller

Hintere Ein-/
und Ausgéange

PS/2 Tastaturanschluss x1

PS/2 Mausanschluss x1

USB 2.0 Anschliisse x4

USB 3.1 Gen1 Anschliisse x2

HDMI Anschluss x1 (H81M-E33 PLUS)
DVI-D Anschluss x1 (H81M-P33 PLUS)
VGA Anschluss x1

LAN (RJ45) Anschluss x1
Audiobuchsen x3

Interne
Anschliisse

ATX 24-poliger Stromanschluss x1

ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

SATA Anschlisse x4

USB 2.0 Anschlisse x2 (unterstitzt zusatzliche 4 USB 2.0
Ports)

4-poliger CPU-Lifter-Anschluss x1
4-poliger System-Lufter-Anschluss x1
3-poliger System-Lufter-Anschluss x1
Audioanschluss des Frontpanels x1
Systemtafelanschliisse x2
Gehausekontaktschalter x1

Steckbriicke zur CMOS-Loschung x1
Steckbriicken zur USB-Stromversorgung x2

Deutsch

BIOS
Funktionen

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8, DMI 2.0
Mehrsprachenunterstiitzung

Formfaktor

Micro-ATX Formfaktor
8,9 Zoll x 6,8 Zoll (22,6 cm x 17,3 cm)

Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/cpu-support/

Die neusten Informationen tber kompatible Bauteile finden
Sie unter http://www.msi.com/test-report/
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Rucktafel-Ubersicht

H81M-E33 PLUS

PS/2 Maus

L

PS/2 Tastatur

H81M-P33 PLUS

PS/2 Maus

USB 3.1 Gen1

I'" USB 2.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

| DVI-D

O |=|

[PEEop Do

VGA

L

PS/2 Tastatur

USB 3.1 Gen1

LAN LED Anzeige

LINK/ACT —[= —=}—SPEED
LED - LED
LED LED Status Bezeichnung
. . Aus Keine Verbindung
Link/ Activity LED
(Verbindung/ Aktivitat | Gelb Verbindung
LED)
Blinkt Datenaktivitat
Aus 10 Mbps-Verbindung
Speed LED
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung
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CPU & Kuhlkorper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kiihler zu
installieren. Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden
und die Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um
die richtige CPU und CPU-Kihlkérper Installation zu gewéhrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ Videozemonstration O30

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie CPU & Kiihlkérper I
installieren.
http://youtu.be/bfsLa099url E F h

1. Driicken Sie den Verschlusshebel nach unten zum Offnen des Hebels und
offnen Sie anschlieBend die Abdeckplatte.

2. Die Abdeckplatte sollte nach vollstandigem zuriickklappen des Verschlusshebels
mit nach hinten klappen.

Deutsch

Bertihren Sie die Sockelkontakte oder die Unterseite der CPU nicht.

3. Positionieren Sie die Kerben mit die Justiermarkierungen des Sockels. Setzen
Sie die CPU nach unten, ohne Kippen oder Schieben der CPU im Sockel.
Begutachten Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt.

4. SchlieRen Sie und schieben Sie die Abdeckplatte unter dem Riickhalteknopf.
VerschlieRen Sie den Verschlusshebel.

Justiermarkierungen
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Wenn Sie den Verschlusshebel herunterdriicken, wird die PnP-Abdeckung

aus dem CPU-Sockel automatisch getrennt. Bitte verwahren Sie die PnP-
Abdeckung. Setzen Sie bitte immer die PnP-Abdeckung ein, wenn die CPU aus
dem Sockel entfernt wird.

Verteilen Sie die dann eine geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitpad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung
maRgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

Warmeleitpaste

Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU und beachten Sie die Ubereinstimmung
der Lufterverankerungen mit den dafiir vorgesehenen Lochern auf der
Motherboard -Platine.

Driicken Sie nach der korrekten Positionierung des Kihlkorpers die
Arretierungsstifte mit leichtem Druck nach unten bis sie einrasten. Das Einrasten
sollte mit einem klick hérbar sein.

. Uberpriifen Sie das Motherboard um sicherzustellen, dass der Kiihler korrekt
installiert ist.

. SchlieRlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU Liifters mit dem Anschluss
auf dem Motherboard.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kiihlkérper eine feste Verbindung mit der CPU
hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.

Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.
Wenn Sie eigene CPU und den Kiihlkérper/ Kiihler gekauft haben, beziehen

Sie sich bitte auf die Unterlagen des Kiihlers fiir mehr Details tiber die
Kiihlerinstallation.
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Speicher

@ VideozDemonstration E E

In diesem Video erfahren Sie, wie die Speicher Speichermodule
installieren.

http://youtu.be/76yLtJaKICQ

Deutsch

DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

Verwenden Sie die Speichermodule des gleichen Typs und identischer
Speicherdichte im Zweikanalbetrieb, um die Systemstabilitit zu gewéhrleisten.
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Interne Anschliisse

JPWR1~2: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

ol
@ VideozDemonstration (=] i lm]

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie die
Stromversorgungsstecker installieren. E

http://youtu.be/gkDYyR_834

\—"/TO
e
G 2 @
JPWR2 SN
”
~z

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen
des Netzteils verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine
sicherzustellen.

JCOM1: Serieller Anschluss

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Geréte direkt
anschlieRen.
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SATA1~4: SATA Anschlisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA. Pro
Anschluss kann ein SATA Gerat angeschlossen werden. Zu SATA Geraten gehdéren
Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-
Ray-Laufwerke).

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte -

-

installieren. E
http://youtu.be/RZsMpgxythc -

A\ ity

Viele SATA Geréte benétigen eine zusétzliche Stromversorgung lber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/
DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

Meist miissen SATA Geréte im Geh&use verschraubt werden. Informationen dazu
finden Sie im Gehéduse- oder Geratehandbuch.

« Knicken Sie das SATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte die
Folge sein.

« SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

Deutsch

JCI1: Gehausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehause
gedffnet wird, aktiviert dies den Gehduse-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu léschen, muss das
BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.
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CPUFAN,SYSFAN1~2: Stromanschliisse fir Liifter

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemllfter mit +12V. Ist Inr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lifter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliiftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kénnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und missen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
Systemlifter kénnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN/ SYSFAN1

Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf tiber die empfohlenen CPU-K(ihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

Die Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan Llftersteuerung. Das Utility Command
Center kann installiert werden, um die Liiftergeschwindigkeit in Abhéngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

Fr den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfiigung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den
Liiftern verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisses

Diese Anschlusse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfiillt die Anforderungen des “Intel®
Front Panel I/0 Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-
Anschlisse, nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu
vereinfachen. SchlieRen Sie alle Kabel aus dem PC-Geh&use zunachst an die
M-Connectors an und stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Videos erfahren Sie, wie Sie die Frontpanel-
Anschliisse installieren.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2 SRR

An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den MConnectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Geh&use soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.

JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB-
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und Ground
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéaden kommen.
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels
Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéngen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design Guide”.

-

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen
Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L&schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen
wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

ges 'O

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

/\ umsity

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbriicke stecken, um die
Daten im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu Iéschen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch beschédigt werden.

JUSB_PW1, JUSB_PW2:

<
. o
Steckbriicke zur USB-Stromversorgung gZ]
)
Mit diesen Steckbriicken kénnen Sie einen USB-Anschluss oder PS/2 Anschliisse 7]
zuordnen, die “Wake Up Event Setup” im BIOS unterstiitzt werden. o
JUSB_PWA1 (=] (O]
(fur hinteren =] =]
USB & PS/2 1(o] 18
Anschliisse s
) Unterstiitzung Keine Unterstiitzung
(Standard)
JUSB_PW2
- 1 1
(fir bordeigene
USB Unterstiitzung Keine Unterstiitzung
Anschlisse) (Standard)
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PCI_E1~E2: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstiitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 2.0x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu tiberpriifen.
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BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung fiir Systemstabilitat unter

normalen Bedingungen. Notwendigkeit zum Aufruf des BIOS besteht, wenn:

= Wahrend des Bootvorgangs des Systems eine Fehlermeldung erscheint und Sie
zum Aufruf des SETUP aufgefordert werden.

= Sje die Werkseinstellungen zugunsten individueller Einstellungen &ndern wollen.

A\

« Wenn das System nach dem Andern der BIOS-Einstellungen instabil wird, laden
Sie bitte die Standardeinstellungen, um die optimale Systemleistung und Stabilitat
wiederherzustellen. Wéhlen Sie die “Restore Defaults” und driicken Sie auf
<Eingabe> in BIOS, um die Standardeinstellungen zu laden.

Falls Sie nicht mit den BIOS-Einstellungen vertraut sind, empfehlen wir, dass Sie
die Standardeinstellungen beizubehalten, um die Systemschéaden oder den Fehler
im Boot durch unsachgeméf3e BIOS-Konfiguration zu vermeiden.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstuberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken
Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

Deutsch

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu &ffnen; F11 driicken
um das Bootmeni zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kdnnen das
System auerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken

Sie auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms “MSI Fast Boot” oder driicken
Sie die Taste “GO2BIOS” (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten
Systemstart automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

Fast Boot ] 7

Klicken Sie auf das Auswahlfeld

| @L@iiisE R —————— "GO2BIOS" des Bildschirms "MS|

Version: 1007 Fast Boot".
/\ Wity

Beim Einsatz des “MSI Fastboot™-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen des
BIOS miissen Sie das Programm zunéchst installieren.

91



Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturiiberwachung Sprache System-
Information
Modell Name -SRI

Virtual OC
Genie Taste
Bootgerate-
Prioritats-
. leiste
BIOS-Mendi-|gASsiVes OC PROFILE
Auswahl
VANLteAl BIOS-Menii-
Auswahl
M-FLASH
OC-Meni

HEIM-P33 PLUS
A
E

SETTING

M-FLASH
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Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

« Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewahrleistet. Die Anwendung von
Ubertaktungsmaf3nahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschddigung
der Hardware fiihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

Zeigt die derzeitigen Frequenz der installierten CPU, Speicher und Ring. Dies ist nur

eine Anzeige - keine Anderung méglich.

» CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen zu bestimmen.

Diese Option kann nur geandert werden, wenn der Prozessor diese Funktion

unterstitzt.

» CPU Ratio Mode [Auto]

Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

Deutsch

> Adjusted CPU Frequency

Zeigt die eingestellite Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht moglich.

» EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.
» Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option ist fiir Simple Mode
und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen untersttzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch
zu erhdhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

» Enhanced Turbo [Auto]
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Turbo Funktion fiir alle CPU-Kerne.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Alle CPU-Kerne werden mit maximalem Turbo konfiguriert.
[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.
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> Ring Ratio [Auto]

Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der
installierten CPU.

» Adjusted Ring Frequency

Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» GT Ratio [Auto]

Setzen Sie den Multiplikator der integrierten Grafik. Der erlaubte Wertebereich ist
abhangig von der installierten CPU.

» Adjusted GT Frequency

Zeigt die angepasste Frequenz der integrierten Grafik. Nur Anzeige - keine
Anderung méglich.

» DRAM Frequency [Auto]

§etzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige - keine Anderung méglich.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Wahit den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence
Detect) der installierten Speichermodule bestimmt.

[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fir alle
Speicherkanale.

[UnLink] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fiir die

einzelnen Speicherkanale.

> Advanced DRAM Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses
Unterment wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode”
aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing fir jeden Kanal des
Speichers einstellen. Das System koénnte nach dem Andern Speicher-Timings
instabil werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, Idschen Sie bitte die
CMOS-Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte
den Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu I6schen, und
die Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fiir

jeden Boot.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Priifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart
zu beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert
und gepriift.
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> DRAM Voltage [Auto]

Setzen die Speicherspannung. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS die Speicher-Spannung automatisch einstellen. Sie kdnnen die Einstellungen
auch manuell vornehmen.

> Spread Spectrum

Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen
Strahlung, mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

[Enabled] Aktivieren Sie die Spread-Spectrum-Funktion, um die
elektromagnetische Wechselwirkung zu reduzieren.

[Disabled] Verbesseren Sie die Ubertaktungs-Fahigkeiten des CPU-
Grundtakts.

A\ ity

Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmdgliche Systemstabilitét und
-leistung zu gewahrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéahlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

.

Je gréBer der Spread Spectrum Wert ist, desto gré3er nimmt der EMI ab, und
das System wird weniger stabil. Bitte infiormieren Sie sich (iber die lokale EMI
Regelung und den passenden Spread Spectrum Wert..

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (bertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (ibertakteten Prozessor in seiner
Funktion zu stéren.

> CPU Features
Dricken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Unterment aufzurufen.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die

Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu

verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne

innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen

simultan durchfiihren kdnnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der

Systemleistung ein.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion
nicht unterstitzt.

> Active Processor Cores [All]
Hier kénnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéhlen.
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> Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert,
um Bootprobleme mit &lteren Betriebssystem zu umgehen,
die den Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht
unterstitzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

> Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow”
Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch
Ausfiihrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu
aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bosartigen Angriffe
und Wiirmern abzuwehren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere
Systeme virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um
die Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermdglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung
der Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von
Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

» CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstiitzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstiitzung.
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> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Aktiviert o__der deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die
CPU vor Uberhitzung zu schiitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur iber
die adaptive Temperatur steigt.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»> Intel C-State [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das Intel C-State. C-State ist eine durch ACPI definierte
Prozessor-Power-Management-Technologie.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch
konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

» C1E Support [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion flr Stromersparnis im Leerlauf. Diese
Option wird angezeigt, wenn Intel C-State aktiviert ist.

[Enabled] Ermdglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und

Spannung zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion. e
> Package C State limit [Auto] .%
Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fiir Stromsparen auswahlen, wenn 8
das System im Leerlauf ist. Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fr (@]
Stromsparen auswahlen, wenn das System im Leerlauf ist.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch

konfiguriert.
[CO~CT7s] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C7s, C7, C6,

C3, C2, dann CO.
[No limit] Es gibt keinen C-state Grenzwert firr die CPU.

» LakeTiny Feature [Disabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Intel See Tiny-Technologie mit IRST fir
SSD. Diese Option wird angezeigt, wenn eine installierte CPU diese Funktion
unterstitzt und “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Verbessert die der dynamischen 10-Last angepasste Leistung
fir die Beschleunigung der SSD Geschwindigkeit.
[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hinweis: Die folgenden Elemente werden angezeigt, wenn Intel Turbo Boost
aktiviert ist.

> Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fiir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.
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» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir CPU in Turbo Boost Modus ein.

» CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

» CFG Lock [Enabled]

Sperren oder Entsperren des MSR 0xE2[15]s, des CFG Lock-Bits.
[Enabled] Sperrt das CFG Lock-Bit.

[Disabled] Entsperrt das CFG Lock-Bit.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

Hier kénnen Sie den CPU Multiplikator fiir die verschiedenen aktiven Kerne
im Turbo Boost Modus einstellen. Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU
installiert ist, die diese Funktion unterstutzt.
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Pycckun

Bnaropapvm Bac 3a BbiGop MaTepuHckolt nnatbl cepumn H81M-P33 PLUS/
H81M-E33 PLUS (MS-7897 v1.X) Micro-ATX. Bnarogapsi COBMECTUMOCTU C
yCoBepLIEHCTBOBaHHbLIMU npoLeccopamu Intel LGA1150, maTepuHckue nnatbl cepum
H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS, Ha 6a3e uuncerta Intel H81, o6ecneunBatot
BbICOKYIO MPOU3BOAUTENBHOCTb U SBMSOTCS NPOdeccoHarnbHbIMKU nnatopmamm
Ans HacTonbHbIX MK.

KOMNOHEeHTbl MaTepPUHCKOW Nnatbl

— N
Top : mouse CPUFAN
Bottom: keyboard |;_:|
USB2.0 dorts JPWR2
USB3.1 Gen1 ports
DVI-D port
(for H81M-P33 PLUS) o0l (ool
HDMI port
(for H81M-E33 PLUS)
VGA port
JUSB_PW1 e sl w— Y
= o
==
Z|| =
Top: LAN jack HIB
Bottom: USB pprts
SYSFAN1 |
T:Line-In
M:Line- Outl LI
B:MIC-Int
[ T
PCI_E1
O PCI_E2 EE1JBATY
E& Jcit
EEBEREE
JauDi JTPMT  EEEEUFP2 EETIUSB_PW2
HEERE EEEEE] CLEER] EFERE] [ETEL]
JOOMI_JEPT  JUSE2 SEL J
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XAPAKTEPUCTUKN MATEPUHCKOWM MNAThI

MoppePxXka = [logaepxka npoueccopos Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™
MPOLIECCOPOB i3 / Pentium® / Celeron®4-ro nokoneHus ans coketa LGA 1150
Yuncer = |ntel®H81 Express
MNamsTs = 2x DDRS3 cnota namatu ¢ noaaepxkon go 16 N'e
= [logaepxxka DDR3 1600/ 1333/ 1066 My
= [IByxKkaHarnbHas apxuTekTypa namsitu
= [lopaepxka non-ECC, HeBydepnaoBaHHOR namsTi
Cnotbl = 1x crot PCle 2.0 x16
paciumpeHusi ( = 1x criot PCle 2.0 x1
BctpoenHass | ® 1x nopt HDMI™ (H81M-E33 PLUS), c nopaepxkoi

rpacuka MakcumarnbHoro paspelluenns 2560x1600@60IMy, 24bpp/
1920x1080@60r 1, 36bpp

1x nopt DVI-D (H81M-P33 PLUS), ¢ noaaepkoii
MakcumanbHoro paspetuexns 1920x1200 @600 w, 24bpp
1x nopt VGA, c noanepKoi MakCuManbHOro paspeLueHuns
1920x1200 @60Iy, 24bpp

Yerpoiictea Yuncert Intel H81 Express
XpaHeHusi - 2xnopta SATA 6I6/c (SATA1~2)
[AaHHbIX
- 2xnopta SATA 3I'6/c (SATA3~4)
- Moppepxka TexHonoruu Intel Smart Connect

(onuyuoHanbHo)*
* TMopnepxka npoveccopos Intel Core Ha Windows 7 n Windows
8/ 8.1. Ons1 pa6oTbl TexHornoruu “Intel Smart Connect”, Bam
Heo6X0AMMO aKTUBMPOBaTL COOTBETCTBYHOLLMIA MyHKT B BIOS.

usB

Yuncert Intel H81 Express
- 2xnopta USB 3.1 Gen1 Ha 3agHein naHenn
- 8x noptoB USB 2.0 (4 nopTa Ha 3agHeit naHenu, 4 nopta
[OCTYMNHbI Yeped BHYTpeHHne USB pasbembl)
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Ayauo Realtek® ALC887 Codec

LAN

[MrabuTHbI ceTeBoii koHTponnep Realtek® RTL8111G

Pastemsl
3apHen
naHenu

1x nopt PS/2 knaBuatypa

1x nopT PS/2 Mbiwb

4x nopta USB 2.0

2x nopta USB 3.1 Gen1

1x nopt HDMI (H81M-E33 PLUS)
1x nopt DVI-D (H81M-P33 PLUS)
1x nopt VGA

1x nopt LAN (RJ45)

3x ayamopasbema

Pasbembl Ha
nnare

1X 24-KOHTaKTHbIN pasbem nuTanus ATX

1X 4-KOHTaKTHbI pas3bem nuTaHus ATX 12B

4x pazbema SATA

2x pasbema USB 2.0 (Mopaepkka 4-x AONONHUTENbHbIX
noptoe USB 2.0)

1X 4-KOHTaKTHbIX pasbemM BEHTUNSTOpa npoueccopa
1X 4-KOHTaKTHbIX Pa3beM BEHTUNSTOPa CUCTEMbI

1X 3-KOHTaKTHbIX pa3bem BEHTUNATOPA CUCTEMbI

1x ayavopasbem nepeaHei naHenn

2x pa3bema nepegHelt naHenu

1X pa3bem AaTumka OTKpbITUS Kopnyca

1X mpKamnep ouncTkn aaHHbIx CMOS

2x mprxamnepa USB nutanus

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8, DMI 2.0
MynbTus3bIYHbIA MHTEPDEC

DyHKLMM
BIOS

dopm- = Micro-ATX
8.9in. x 6.8 gioima (22.6 x 17.3 cm)

H

WMHdopmaums o noaaepxusaembix npoueccopax http://www.
msi.com/cpu-support/

VHbopmaLmsa o coBMeCTUMbIX KOMMOoHeHTax http://www.msi.
com/test-report/
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3apgHsasa naHenb

H81M-E33 PLUS

PS/2 Mbiwb

i Bxog

JInHelikbIA BbIXOA

ME}Z}%

i
-

r PopoH

PS/2 knaBnatypa USB 3.1 Gen1 Hnml USB 2.0

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

H81M-P33 PLUS

PS/2 Mbilwb LAN
oo .
Q blii BXOA
[ Il | DVI-D VGA = biii BBIXOA,
® = =EETEgd =0
L i b bk |
PS/2 knaBuatypa  USB 3.1 Gen1 USB 2.0
Ceetoauop niavkaropa LAN
LINK/ACT —{=, —=}—SPEED
LED - LED
CocrosiHne
Wnpukartop Onucanue
vHavKaTopa
Link/ Activity LED Beiin He noakniovex
(MopkntoueHne/ XKentbiin MopkntoyeH
PaGora navkatopa) Mwvraet Mepenaya AaHHbIX
Speed LED Bbikn. 10 M6ut/c nogknioyeHne
(CkopocTb 3eneHbilit 100 M6uT/c noaknoyeHne
nepeaaivt AaHHIX) OpaHxeBblii 1 [6uTt/c nogkntoyeHe
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YcTaHoBKa npoueccopa U Kyrnepa

Mpu ycTaHoBKe NpoLeccopa o6sizaTenbHO yeTaHoBUTe Kynep npoueccopa. Kynep,
NPeACTaBsoWMA COBON cUCTEMY OXNaxaeHUs npoLeccopa, Npeaynpexaaet
neperpes v obecrneunBaet cTabunbHyo paGoTy cucTeMbl. Huke npeacTasneHb
yKasaHusi N0 NPaBuUbHON YCTaHOBKe NpoLieccopa 1 ero kynepa. HenpasunbHas
ycTaHoBKa npoLeccopa v Kyfiepa MOXeT NPUBECTY K BbIXOAY U3 CTPOsi npoLieccopa 1
MaTepUHCKOM nnarbi.

@MW Ol

CMoTpuTe BUAEO, 4TOBbI y3HaTb Kak yCTaHOBUTL MPOLIECCOp U Kynep.
http://youtu.be/bf5La099url [=]3
1. OTuenMTe W NONHOCTbIO NOAHMMUTE pblyar d)MKCaLUAM.

2. an nogbeme pblyara ¢)I/IKCaL|VIVI aBTOMaTUY€eCKN NOAHUMAETCA NPKUMHanA
nnacTtuHa.

/\ B

He Tpora#iTe KOHTaKTbl pa3bema 1 HWKHeN YacTu npoyeccopa.

3. CoBMecTUTe BbIEMKI Ha NPOLIECCOPE C KIlHYamMu COBMELLIEHNS! Ha COKeTe.
OnycTuTe npoLeccop BHN3 Ge3 HaknoHa. [IBUKeHne NpoLieccopa B CokeTe
HeaonycTumo. MpoBepbTe HAAEKHOCTb YCTAHOBKW NPOLEccopa B COKeTe.

&>

3akpoiTe 1 CABUHLTE NPWXUMHYIO MNACTUHY MO PYUKY yaepaHus. 3akpoinTe u
3auenuTe pbivar ukcaum.

Bblemku Ha
npoleccope

Kntoun COoBMeELLEeHUA
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5. Tpu HaxaTun Ha pblyar UKcauum 3aLLMTHas Kpbillika aBTOMaTUYECKU BbICKOUNT
13 rHesfa npoueccopa. He BbiGpacbiaiiTe 3aluTHYI0 KpbILLKy. Beeraa
yCTaHaBNv1BaiTe 3aLMUTHYIO KPbILLKY, €CI1 NPOLECCOpP BbIHUMAETCS U3 COKeTa.

6. PaBHOMEpHO HaHecuTe TOHKUIA CrON TEPMONacTbl (UM TEPMONEHTY) Ha
BEPXHIOK KPbILLKY npoLeccopa. 3To NO3BONUT YBENUYUTL Tensonepeaady u
npegoTBpaTut

T Neperpes npoueccopa.

TepmonacTa

7. Haingute pasbem ANA NOAKIOYEHNS BEHTUNATOPa NpoLeccopa Ha MaTepuHCKO
nnare.

8. YcraHoBuTE Kyfiep Ha MaTEpPUHCKYIO NMaty, Hanpasue ero kabenb B CTOPOHY
pasbema Ans NoAKMtYeHUsa BeHTUNATopa.

9. HaxmuTe Ha pagnaTtop CBepxy Tak, YTOObI 3aKpenuTb YeTblpe 3allenki B
OTBEepPCTUAX Ha MaTepI/IHCKOI;I nnate. Haxmvute Ha 3allenku ans sakpenneHus
BeHTUnATopa. Ka)KJ:laﬂ 13 3aLlenok (bI/IKCVIpyeTCﬂ C XapaKTepHbIM LLEeNT4YKOM.

10. OCMOTpUTE MaTEPUHCKYIO MAaTy 1 ONPeAennUTe NPaBUbLHOCTL 3aKpEneHUs
32)KMMOB.

11. MogkntounTe kabenb BEHTUNSTOPA NpoLieccopa K pasbeMy BEHTUNSTOPA Ha
CcuCTeMHoN nnate.

A

. I'Iepea BKKO4YeHnem cuctemMbl yﬁeﬂVlTer B Hann4uu rniioTHOro KOHTakTa Mexay
NpOLIeCcopom v pagnaTopom.

.

Ecnu npoueccop He ycTaHOBIEH, BCeraa 3alyuLyaite KOHTaKTbl POLeCCOPHOro
coKeTa MnnacTUKOBOM KPbILLKOW.

.

Ecru Bbl pruo6peny oTAebHO NPOYECccop 1 NPOLECCOPHBI Kyrnep, nogpobHoe
onu1caHne ycTaHOBKU CM. K JOKYMEHTaLuUW B aHHOMY Kynepy.
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YcraHoBKka namsaTu

) Emeeltsapymm E- =

CMOoTpuTe BUAEO, YTOBbI y3HaTb KaK YCTaHOBUTL MamsiThb.
http://youtu.be/76yLtJaKICQ E

A BHUMaHNE),

* Moaynn DDR3 He B3anmozameHsiembl ¢ moaynsamm DDR2, ctanaapt DDR3 He
nogaepxvBaeT obpaTHyro coBmecTumocTb. Moaynu namstu DDR3 cnegyet
yctaHaBnusartb B pazvembl DDR3 DIMM.

[ina obecneyenus ctabunbHou paboTbl CUCTEMBI B ABYXKaHAIIbHOM PEXUMe
YycTaHaBnMBaroTCsi MOAYyn NamsiTu 0A4MHaKoBOro Tmrna u eMKocTH.
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BHyTpeHHMe pasbeMbl

JPWR1~2: Pasbembl nutanms ATX

[aHHble pa3beMbl NpeaHasHaveHbl Ans NOAKIIOYEHNS KOHHEKTOPOB NMUTaHUA
ATX. Ana nogkntoyeHnsi KOHHEKTOpoB NuTaHua ATX coBmecTuTe kabenb nuTaHus
C pasbemMoM 1 BCTaBbTe kabenb B pasbeM. [1py NpaBUbHOM BbINOMHEHUN
noakmnoYeHns 3allernka Ha kabene NUTaHWs 3akpennseTcs B CUNOBOM pa3beme
MaTepWHCKOI nnatbl.

[ TH
(P Beo Mz =]
CMOTPMTE Buaeo, YTObBbI Y3Hatb KaK noAkmo4YnTbe KOHHEKTOPbI

MUTaHus. E

http://youtu.be/gkDYyR_834

e
e
e
>
JPWR2 BN
i
~z

A BHUMaHNE!,

[Ans obecneyerns ctaburnbHo paboTbl CUCTEMHOW NnaTkl NPOBEPbTE HAAEXHOCTb
rnoAkoYeHns Bcex kabenewi nutanus K 6roky nutanHms ATX.

JCOM1: Pasbem nocrnegoBaTtenbHOro nopra

[laHHbIii pasbeM SBNSETCS BbICOKOCKOPOCTHBLIM MOcefoBaTeNbHbIM NOPTOM
nepegayn AanHbix 16550A ¢ 16-paspsagHoi nepepadyein FIFO. K aTomy pasbemy
MOXHO NOAKIIOYUTbL YCTPOICTBO C NOCNeA0BaTeNbHbIM UHTEPdERCcoM.

106



SATA1~4: Pasbembl SATA

[laHHbIVi pa3bem SBMSETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdeiicom SATA. K nioGomy
pa3bemy SATA MOXHO NoAkMo4nTL oaHO ycTpoicteo SATA. K ycTpoiicTtBam
SATA 0THOCATCA KECTKMNE ANCKM, TBEPAOTENbHbBIE HAKOMUTENN U HAKONUTENW Ha
onTu4eckunx amckax (komnakt-gucku/ DVD-guckw/ Blu-Ray-gvckn).

) Exezpymm E#5E

CmOoTpuTe BUAEO, YTOBbI y3HaTb KaK yCTaHOBUTL XecTkuii auck SATA.
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

/\ B

MHorue yctpovictBa SATA TpebytoT NOAKMOYEHUS K UCTOYHUKY MUTaHUs C
MOMOLLbI0 COOTBETCTBYIOLLEro Kabens. K Takum ycTpoiicTBam OTHOCATCS XeCTKue
[ANCKN, TBEPAOTEITbHbIE HAKOMUTENN 1 HAKOMUTEITN Ha ONTUYECKNX ANCKax
(komnakT-guckn/ DVD-guckn/ Blu-Ray-avcku). [JononHutensHyto nHopmawmo
MO>HO MOJTyYnTb B PyKOBOACTBAX K COOTBETCTBYIOLMM YCTPOCTBaM.

.

Bo mHornx cuctemHbix 6rokax yctpovictea SATA 6onbLuoro pasvepa (B ToM
qucre, XecTkue AUCKN, TBEPAOTEbHbIE HAKOMUTENMN U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
Avckax) NpyKPensiioTCsl C MOMOLLbIO BUHTOB. JJONONHUTENbHbIE MHCTPYKLMUM MO
ycTaHoBKe CM. B PyKOBOACTBax K cucTeMHoMy 6rioky mnnm yctporicty SATA.

W3beravite nepern6os kabens SATA nog npsiMbimM yriiom. B npotuBHom criyyae,
BO3MOXXHa noTeps AaHHbIX rpv nepegade.

Kabenn SATA ocHalyeHbl oanHaKoBbIMU KOHHEKTopamu ¢ 0beux cTopoH. OgHako,
151 3KOHOMUM 3aHNMAeMOro nPOCTPaHCTBA K MaTEPUHCKOM nnarte pekoMeHayeTcs
nogknw4arb ockuii pasbvem.

JCI1: Pasbem gatumka OTKpbITUS Kopryca

K aTomy pasbemy nopknioyaetcs kabernb faTunka, yCTaHOBMEHHOrO B Kopryce.
[aTtuunk cpabaTtbiBaeT Npu OTKPLITUM Kopryca cucTemHoro 6roka. Cructema
3anoMm1HaeT 3To CobbITHE 1 BbiAAET NpeaynpexaeHne Ha akpaH. [ins oTkodeHnst
npeaynpexaeHnst Heo6XoANMO yaanuTb 3anvcaHHoe cobbiTue B HacTpoiikax BIOS.

9
3V N
O

O\




UMN0oAd

CPUFAN,SYSFAN1~2: PasbeMbl MUTaHWUSA BEHTUIISITOPOB

Pa3sbembl NUTaHUA BEHTUNSATOPOB NOAAEPKMBAIOT BEHTUNSTOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha crcTeMHoIi NnaTte ycTaHOBMNEHa MUKpOCXeMa annapaTHOro MOHUTOPWHIa,
Heo6X0AMMO UCMONb30BaTh CrielnarnbHble BEHTUATOPbI C AaT4nkaMit CKOPOCTY Anst
MCMoNb30BaHNst PyHKUWN ynpasneHust BeHTunsTopamu. O6s3aTenbHO NoakmounTe
BCE CHICTEMHbIE€ BEHTUNSATOPbI. HekoTopble CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIMIOYUTL K MaTepUHCKON nnaTte. BMecTo aToro oH1 NogKio4aoTcst K UCTOUHUKY
NUTaHNs Hanpsimyto. CUCTEMHbIE BEHTUMATOPbI MOAKIIOHA0TCS K CBOGOAHBLIM
pasbemam st BEHTUNATOPOB.

CPUFAN/ SYSFAN1

/\ Bz

« [ins nony4eHus nHopmaLum no peKoMeHAOBaHHbIM Kyriepam Arisl OXNaxaeHus
npoyeccopa, obpatuteck Ha oguymansHbIi Be6-caiT npon3BoanTens
rpovjeccopa UM K MECTHOMY MOCTaBLUMKY.

[JlaHHble pazbeMbl Noaaep)vUBaloT hyHKUMIO YrpaBieHnsi CKOPOCTbIO BpaLLeHUs!
BEHTUISATOPOB B JIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
/7151 aBTOMAaTU4eCKOro yrnpaBrieH1si CKOPOCTbIO BPALLEeHUs! BEHTUIISTOPOB B
3aBUCMMOCTM OT TeMnepaTypbl Mpoyeccopa.

B TOM criyqae, ecrniv Ha MaTepUHCKON niaTe He JOCTaTO4YHO Pa3beMoB Ansi
MOAKIHOYEHNS] BCEX CUCTEMHBIX BEHTUISITOPOB, BEHTUISITOPbI MOAKIHYAKT
HanpsiMyro K UCTOYHUKY MUTAHNST C MOMOLLbIO EPEXOAHUKA.

lepes nepBbIM BKIIOYEHUEM NPOBEPLTE, YTOBL! Kabenu He MeLuany BpalLeHuo
BEHTUNISTOPOB.
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JFP1, JFP2: Pasbembl nepeaHeit naHenv

OTu pazbembl CryXat Ansi NOAKMOYEHUS KHOMOK U CBETOAUOAHBIX MHANKATOPOB,
pacnonoxeHHbIX Ha nepeaHel naHenu. Pasbem JFP1 cooTBeTCcTBYET CTaHgapTam
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. Mpu nogknoyeHun pabemMoB nepegHeii
naHenu ans ynobcrsa UCMonb3yoTCst NePexoaHuKM 1 kabenu, Bxogsilme B KOMMIEKT
nocrasky. MNogkniounTe BCe NpoBoAa CUCTEMHOrO 6rioka k pasbemam, a 3aTem
noAKmMioYMTe pasbeMbl K MaTEPUHCKOI nnate.

@ BraeQl/IHCTpy KUy
CMOTpMTe Bugeo, YTObBbI Yy3HaTb KaK MnoAKo4nTb pasbemMbl

nepeaHeii naHenu.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI
by

JFP2 T le

A

* Ha koHHeKTopax kabeneii cucteMHoro 6r1oka, nocoBLIM NpoBogam
COOTBETCTBYHOT KOHTaKTbl, 0603HaYeHHbIE HEBOMbLUNMN TpeyrosibHUKamu. /.'ln;v
onpegerneHus npaBManoﬁ opueHTalnn KOHHeKTopa OTHOCUTESIbHO pa3bema
CIyXar BbllueyKa3aHHble CXeMbl U Haanucn Ha JOMNOJNTHUTEIbHbIX pa3bemMax.

.

BonblmnHeTBO KOHHeKTopoB nepe,quﬁ naHesnn cUCTeMHoro 6]70Ka, MOAKMKYeHbl K
pasbemy JFP1.

JUSB1~2: Pasbembl paclumpenns USB 2.0

OTn pazbeMbl criyxaT Anst NOAKMNOYEHUS TaKuX BbICOKOCKOPOCTHbIX NepUtepuiiHbIx
YCTPOWCTB, KakK ecTkue Aucku ¢ nHtepdericom USB, undpossle kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. .

A BHUMaHNE),

TMomHuTE, 4TO BO M3bexaHue noBpexaeHuii Heo6XoAMMO MPaBUITbHO MOJKTOYaThL
koHTakTbl VCC u Ground.
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JAUD1: Ayavopasbem nepefHeit naHenu

OTOT pasbem CnyXuT Ans NOAKMIOYEHNA ayAn0 KOHHEKTOpa Ha NepeaHen naHenn
cucTemHoro 6noka. Pazbem cooTBeTcTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel 1/0

Connectivity Design.

JTPM1: Paswem mogyns TPM
[aHHblii pasbem nogkntoyaetcst k mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[lononHuTenbHble cBeAeHNs CM. B onncaHum moayns 6esonacHoct TPM.
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JBAT1: xamnep ouncTku aaHHbix CMOS

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsiTb ¢ nUTaHneM oT GaTapeiiku Ans XpaHeHust
AaHHbIX 0 KOHUrypaumm cuctembl. C nomolypio namatm CMOS onepauuoHHast
cuctema (OC) aBTOMATUYECKN 3arpyxaeTcs Kaxablvi pas npu BkoYeHun. Ans
cbpoca koHUrypauum cuctemsl (04ncTkv faHHbix CMOS namsiTh), BOCnonb3ynTech
3TUM [KaMMepoMm.

1 1
CoxpaHeHve Ouuctka
[aHHbIX [[aHHbIX

A

Ounctka CMOS namsaTv Npou3BoaNTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repembIYKOV Mpu BbIKIMIOYEHHOM cucTeme. [locne BbIMOTHeHNs1 O4NCTKU Pa3OMKHUTE
nepembiyky. Ounctka CMOS namsiTu Bo Bpems paboTbl CUCTEMbl He JOMyCTUMA, T.K.
3TO NPUBEAET K BbIXOAY MaTEPUHCKOWM nnaTbl M3 CTPOSI.

JUSB_PW1, JUSB_PW2: [)xamnep nutanusi USB

[aHHble pxamnepbl UCNoNb3yTcs Ans BkNoYeHns dyHkummn “Wake Up Event Setup”
nocpegctesom BUOC ans USB unu PS/2 ycTpoiictea.

JUSB_PWA1 =] (O]
(ans nopTos USB (=] =]
1 PS/2 Ha 3agHen 1 E 1 \L
nnare) Moanepxka He noanepxvsaet

(Mo ymonyaxutio)

JUSB_PW2 4 1

(Ans KOHHeKTOpoB
USB Ha nnate) Mopnepxka He nopnepxvBaet
(Mo ymonuaxuto)
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PCI_E1~E2: Cnotbl Pacluupenusi PCle

Cnort PCle nogaepxuBaeT nnatbl paclumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

PCle 2.0x16 cnot

PCle 2.0 x1 crnot

A

I'Iepe,q yCTaHOBKOﬁ nnn n3ernedyeHnem nnart paclumpeHns yﬁeﬂMTecb, 410 Kabernb
NUTaHus OTKITIOYEeH OT .’:)ﬂeKTpMLleCKOI/I“ cetu. I'lphoMTe AOKyMeHTauyuo Ha KapTty
pacLumpeHvs n BbIMoSIHUTe HeO6XO,ql/lele AOrnosiHnuTeibHble annapatHble unu
nporpamMmMHbele n3MeHeHUs A1 ﬂaHHOﬁ KapTbl.
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Hactpoiika BIOS

MapameTpbl Mo yMonyaHuio o6ecneynsaloT onTUManbHY NPON3BOAUTENBHOCTL

1 cTabUNbHOCTb CUCTEMBI MPU HOPMArbHbIX YCIOBUSIX. OTOT PEXUM MOXET

noTpe6oBaTha B CreaytoLmnx cryyasx:

= Bo BpeMmsi 3arpy3ku CUCTEMbI NOSIBRSiETCS coobLyeHne 06 owmnbke ¢ TpeboBaHnem
3anyctute SETUP.

= B cnyyae HeoGX0AMMOCTU 3aMEHUTL 3aBOACKUE HACTPOWKN Ha COBCTBEHHbIE.

A BHUMaHNE),

* Ecnu cuctema pabotaeT HeCTabusbHO Mocre U3MEHEHHsI HacTPoeK
BIOS, noxanyyicta, 3arpy3nTe 3aBoACK/Ne HACTPOVKU M0 YMOYaHWIo A11s
BOCCTaHOBJ/IEHNS] ONTUMAsIbHON npon3BoANTENTIbHOCTU N CcTabubHOCTU CUCTEMBI.
[ins 3arpy3ku HacTpoek o ymonyaHuto, B HacTpoiikax BIOS, Bbibepute
“BoccTaHoBUTL HACTPOVIKK 10 yMON4YaHuio” n Haxmmte <Enter>.

Ecnu Bbl He 3HakoMbl ¢ HacTporikamu BIOS, Bo nzbexaHve nosisreHus npobrem B
paboTe CUCTEMbI, Mbl PEKOMEHAYEM UCTMOb30BaTL HACTPOUKM MO YMONYaHuIo.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte koMnblOTEP M 4OXAWTECH HAa4Yana npoueaypbl camoTtectuposanns POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe CooBLLEHNS, NPUBEAEHHOTO HIXE,
HaxxmuTe knasuwy <DEL> ans 3anycka nporpaMmbl HAaCTPOMKU:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Haxxmute Ha knaBuwy DEL ansi Bxoga B MEHIO HaCTPOKu,
F11 ans Bxoaa B MEHI0 3arpy3ku)

Ecnu Bbl He ycnenu HaxaTb Knasuily A0 0TOGpaxeHNsi COOBLLEHNS 1 No-NpexHemy
TpebyeTcs BoiiTh B HacTpoiikn BIOS, nepesanyctute cuctemy, nubo BKIOYMB U
BbIKMIOYMB ee, 6o Haxas kHonky RESET. MoxHO Takxke BbINOMHWTL Nepesarpysky,
OAHOBPEMEHHO HaxaB knasum <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI Taioke gononHUTeNnbHO NpeaocTaBnAeT ABa MeToAa ANa BXOAa B HAaCTPOWKN
BIOS. Bl moxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI Fast Boot” nnu
HaxaTb pramnyeckyto kHorky “GO2BIOS” (onumoHanbHo) Ha MaTepuHCKon nnate Ans
BXoAa B HacTpoiikn BIOS npu cnepytoLen 3arpyske.

Fast Boot J ?
Haxmute "GO2BIOS" Ha akpaHe

| &iiEEp —————— yTunuTel "MSI Fast Boot".

Version: 1007

/\ B

He 3abyabTte yctaHoBuTb yTunuty “MSI Fast Boot” no Toro kak 6yaeT npeanpuHsTa
ronbiTka Bxoga B HacTpowiku BIOS.
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O6wume CeeneHus

Mocne Bxoaa B BIOS oTo6GpaxaeTcs cneayroLuin 9KpaH.

MoHuTOpUHT TemnepaTtyp A3bik
Hassanve

moAem H81M-P33 PLUS

BupTyansHas x Tomporaturs
kHonka OC
Genie

BeiGop SETTINGS
meHio BIOS

OC PROFILE

HARDWARE
MONITOR

M-FLASH

Menio OC

HEIM-P33 PLUS
A
E

SETTING

M-FLASH
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3arpy304HbIX
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meHio BIOS



/\ B

* PasroHaTs K BPY4YHYIO PEKOMEeHAYyeTCA TOJIbKO OrbITHbIM MOJIb30BaTtesiiM.

« [pou3sBoguTens He rapaHTUpyeT yCreLHOCTb pasroHa. HenpasunsHoe
BbIMOIHEHNE Pa3roHa MOXET MPUBECTY K aHHYNIMPOBAHMIO rapaHTN U CEPLE3HOMY
MoBpexXaeHNo 060py[0BaHNS.

* HeonbITHbIM nonb3oBaTensiM pekomeHayeTcs ucnonbaosats OC Genie.

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

31K anemMeHTbl NoKa3sbIBalT TeKyllne 4acToTbl yCTaHOBIEHHOro npoueccopa,
namMmsATU U WNHbI Ring. OTU 3HAYEHNA HENb3SA U3MEHAT.

» CPU Ratio [Auto]

3a,anI/Ie MHOXUTENA npoueccopa Ana yCTaHOBKM ero TaKTOBOW 4acTOThI.
N3meHeHne AaHHOro napameTpa BO3MOXHO TONbKO B TOM Crny4ae, ecnu npoueccop
noaaepXvBaeT AaHHyo YHKLUIO.

» CPU Ratio Mode [Auto]

BbIGop MHOXMTENS npoLeccopa.

[Auto] OT0T NapameTp ByAeT HaCTPOeH aBTOMAaTUYECKN C MOMOLLIbIO
BIOS.
[Fixed Mode] DuKCUpyeT MHOXUTENb NpoLeccopa.

[Dynamic Mode] MHoxwuTenb npoueccopa 6yaeT MEHATLCA B 3aBUCMMOCTU OT
3arpysku npoleccopa.

> Adjusted CPU Frequency

Moka3sblBaeT TeKyLLyto YacToTy npoLieccopa. OTO 3HaYEHUE Helb3si USMEHSITh.

» EIST [Enabled]

BkntoueHue nnu BoiknoveHne TexHonorun Enhanced Intel® SpeedStep.

» Intel Turbo Boost [Enabled]

BknitoueHue unu eoikniodeHue Intel® Turbo Boost. OToT NyHKT nosiBnsieTcs), koraa
YCTaHOBIEHHbIV NPOLIECCOP NOAAEPXKUBAET AaHHYIO (DYHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHne aToi hyHKLMM NPUBOAUT K aBTOMATUYECKOMY
YBEMNUYEHUIO MPOVN3BOAUTENBHOCTU MpoLeccopa.
[Disabled] DYHKLMA BbIKIIOYEHA.

» Enhanced Turbo [Auto]

DdyHKumna Enhanced Turbo no3sonseT ysenuuneaTth 4acToTy Ha BCex aapax
npoueccopa.

[Auto] OT0T NapameTp ByAeT HaCTPOeH aBTOMAaTUYECKN C MOMOLLIbIO
BIOS.

[Enabled] YBenuyeHue 4acToTbl BCEX NPOLIECCOPHBIX SAEP A0
MaKCYManbHOro 3Ha4YeHus.

[Disabled] DYHKLUMA BbIKIIOYEHA.
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> Ring Ratio [Auto]

YcraHoBka MHOXMTENS WinHbI Ring. [lnanasoH oNyCTUMbIX 3HAYEHWIA 3aBUCUT OT
YCTaHOBIIEHHOTO NpoLieccopa.

» Adjusted Ring Frequency

MokasblBaeT U3MEHEHHYHO YacTOTY LMHbI Ring. OTO 3Ha4YeHWe Henb3si N3MEHsITb.
» GT Ratio [Auto]

YcTaHoBKa MHOXUTENS ANst UHTErpUpOBaHHOM rpaduku. [lnanasoH AonycTUMbIX
3HaYEHWIA 3aBUCUT OT YCTAHOBNIEHHOTO NpoLeccopa.

» Adjusted GT Frequency

[MokasblBaeT N3MEHEHHYIO HYaCTOTY MHTErpUPOBaHHON rpacukn. 3TO 3HaYeHVe
Hemnb3s U3MEHSATb.

» DRAM Frequency [Auto]

YcraHoBka 4acToTbl namstu (DRAM). O6paTtute BHUMaHWE, YTO BOSMOXHOCTb
YCMNELLHOro pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency

MokasbiBaeT TekyLyto YactoTy DRAM. 3T0 3HayeHve Henb3s U3MeHSTb.

» DRAM Timing Mode [Auto]
PexuMbl TalMUHIOB NamaTu.

[Auto] BpemeHHble napametpbl DRAM ycTaHaBnMBaloTCA Ha OCHOBE
SPD (Serial Presence Detect) mogyns namstu.

[Link] Mo3BonsieT nonb3oBaTento HacTpouUTb TaMuHin DRAM Bpy4Hyto
[N BCEX KaHanos namsTu.

[UnLink] Mo3BonsieT nonb3oBaTento HacTpouTb TanMuHrin DRAM Bpy4Hyto

Ans COOTBETCTBYIOLEro KaHana namaTu.

> Advanced DRAM Configuration

Haxwmute <Enter> ans Bxoaa B nogMeHio. [laHHoe nogmeHio 6yaeT AOCTYMHO nocre
yctaHoBkm [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Monb3oBaTtenb
MOXET HaCTPOUTb TaMUHIV ATlst K&XAOro kaHana namsit. Cuctema MoxeT
paboTaTb HECTabUMBLHO UMK He 3arpyxaTbCs Nocne U3MEHeHWs1 TAMUHIOB NaMsITH.
Ecnu cuctema pabotaet HectabunbHo, noxanyicra, ouicTute gaHHele CMOS n
BOCCTaHOBWTE HACTPOWKM MO YMOMYaHUIO. (CM. MepeMblyka O4nCTkM AaHHbIX CMOS/
pasfen KHomku Ans ouncTkm AaHHeix CMOS v Bxof B BIOS, 4T06bI 3arpy3nTb
HaCTPOWKY MO YMOMYaHuio.)

» Memory Fast Boot [Auto]

BKMtOYaET MNK BLIKIOYAET MHULMANU3ALMI0 U TPEHUPOBKY MaMSITV NPW KaxXA0n
3arpyske.

[Auto] OT0T NapameTp ByAeT HaCTPOEeH aBTOMAaTUYECKN C MOMOLLIbIO
BIOS.
[Enabled] MamsTb ByAeT NONHOCTLIO UMUTUPOBATL HACTPOWKK NPU NEPBOI

VHULManu3aumm u TpeHnposke. Mocne aToro namsitb Gonee He
6yneT noasepraTbCs NPOLECCY MHMLMAnU3aLmm U TPEHUPOBKE
M3MeHEHHbIMW HacTPOKamm Anst yCKOPEHUs 3arpy3ku.

[Disabled] MamsTb 6yaeT NpoxoAnTb NPOLECC UHMLMaNU3aLMmn U TPEHUPOBKN
npw Kaxaoii 3arpyske.
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> DRAM Voltage [Auto]
YcTaHoBka HanpsxkeHns namatu. Mpu yctaHoske B “Auto”, BIOS yctaHosBuT
HanpsbkeHUst aBToMaTyecku. Bbl Taloke MOXeTe HaCTPOUTb HAMPSHKEHNS BPYUHYIO.

> Spread Spectrum
[anHas dyHKums ymeHbluaeT EMI (anekTpoMarHuTHbIe NoMexw), Bbi3BaHHbIE
KonebaHnaMun MMMyJibCHOrO reHepaTopa TakToBbIX CUrHanosB.

[Enabled] BrkrtodeHne aToii hyHKUMM Ans ymeHbLueHns EMI
(3NeKTpOMarHUTHbIX NMOMeX).
[Disabled] YBenuuyvBaeT BO3MOXHOCTM pa3roHa 6a3oBoii yacToTsbl LM,

A

« Ecnv npobnemsl ¢ nomexamu oTCyTCTBYIOT, ocTaBbTe 3HayeHue [Disabled] (Bbikr.)
ANS NyYLwesi CTabunbHOCTY U NPOU3BOAUTENLHOCTU. OAHAKO, eCIiM BO3HUKaOT
2MIEKTPOMArHUTHbIE MOMEXH, BKIloYnTe napameTp Spread Spectrum ans ux
YMEHbLUEHUS.

.

Yem bonbLue 3HaveHne Spread Spectrum, Tem Huxe 6yaeT ypoBeHb
BJ1IeKTPOMarHUTHbIX NoMex, HoO cucTtema ctaHeT MeHee CTabubHOM. ,qj'lﬂ Bblﬁopa
rnoaxoAsLero 3HavyeHnsi Spread Spectrum cBepbTECh CO 3HAYEHUSMU YPOBHEN
BJIEKTPOMAarHUTHbIX NMoMeXx, yCTaHOBIIeHHbIX 3aKOHOAaTellbCTBOM.

He 3abyabTe 3anpeTuTsb ncnons3oBaHue yHkymm Spread Spectrum, ecnu Bbl
«pa3sroHsieTe» CUCTEMHYIO nnaTy. ITo HEOOXOAUMO, Tak Kak Aaxe HeBGosbLLIOoK
«apebe3r» cUrHanoB TakTOBOIoO reHepartopa MOXeT MPUBECTU K OTKa3y
«pa3orHaHHOro» npoweccopa.

> CPU Features
Haxmute <Enter> ansa Bxoga B noaMeHio.

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

Mpoueccop ncnonb3yeT TexHonoruo Hyper-threading ans ysenuuexus
npoussoanTensHocTy. TexHonorus Intel Hyper-Threading nossonsiet
HacKomnbKUM HaGopam PerucTpoB B NPOLLECCOPE UCMOMHSATL UHCTPYKLUM
OAHOBPEMEHHO. JTO CYLECTBEHHO YBENUYMBAET NPON3BOAUTENBHOCTD

CUCTEMBI.
[Enable] Bknountb TexHonoruio Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbikntounTb 3Ty (PyHKLMIO, €cnu cucTema He noaaepxvsaeT

yHkumio HT.

> Active Processor Cores [All]
Mo3BonsieT Bam BbIGpaTh KONMYECTBO aKTUBHBIX SiAep npoLieccopa.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkritodeHne nnu BbIKMoYEHNe pacluMpeHHbIx 3HaveHuii CPUID.

[Enabled] BIOS 6yneT orpaHuumBaTh MakcumarbHoOe BXOAHOE
3HaveHve CPUID gns o6xona npobnembl 3arpy3ku B
yCTapeBLUMX ONEPaLMOHHbIX CUCTEMAX, He NMOAAEePKUBAIOLLINX
NpoLEeccop ¢ pacluMpeHHbiMy 3HaveHusimmn CPUID.

[Disabled] Mcnonb3yiite hakTnyeckoe MakcmanbHoe BXoAHOe
3HaueHne CPUID.
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> Execute Disable Bit [Enabled]

dyHkumsa Intel’s Execute Disable Bit nossonseT 3awmTnTbCa OT HEKOTOPbIX
BW/OB 3MOHaMepEeHHbIX AeCTBWIA Tuna owmnbkn nepenonHexus bydepa,
NPU KOTOPbIX BUPYChI MbITAIOTCS BbIMONIHUTL KOZ, Pa3pyLLaloLwmii cucTemy.
PekomeHzyeTcs He OTKIIOYaTh AaHHYI0 (PYHKLMIO.

[Enabled] Mo3BonseT 3aWnTUTLCA OT 3NOHAaMEPEHHbIX AeACTBUIA 1
BUPYCOB.
[Disabled] BhblkntoyeHne aTo yHKUUK.

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]

BknitoueHune unu BoiknioveHne TexHonoruu Intel Virtualization.

[Enabled] BknitouaeT TexHonoruio Intel Virtualization n nossonsiet
nnatopme 3anyckaTb HECKOSILKO ONepaLMOHHbIX CUCTEM B
HesaBUCUMbIX pasfenax. Cuctema MoXeT (PyHKLMOHMPOBaTh
BUPTYanbHO Cpa3y C HECKOMbKMMM OnepaLnoHHbIMI
cuctemamu.

[Disabled] BelkntoyeHne aToi yHKLMK.

» Hardware Prefetcher [Enabled]

BkritoueHre unu BoIkoYEHWe annapaTtHoi npeageibopku (MLC Streamer

prefetcher).

[Enabled] Mo3BonsieT aBTOMaTUYECKU peanun3oBbIBaTh NPeBbIGOPKY
AaHHbIX N MHCTPYKLMIA 13 NamaTh B K3l L2 ana HacTpoiku
NpOU3BOANTENBHOCTY NpoLieccopa.

[Disabled] BbIkntoyeHne annapaTHoii npeaBbIGOpKU.

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

BkntoueHne nnu BoikniodeHne npeasbiGopku npoueccopa (MLC Spatial

prefetcher).

[Enabled] BkrntoyeHve cocefHeit npeaBbIGOPKM NUHWK KaLLa Ans
COKpaLLieHVst BpEMEHMN 3aAepXKku KaLla 1 HacTpOrKn
NPOU3BOANTENBHOCTY ATst ONPEAENEHHOTO NMPUMOXEHNSI.

[Disabled] BkrntoyaeT Tonbko 3anpalunBaemMyto MMHALIO KaLla.

» CPU AES Instructions [Enabled]

BrkntoueHne unu BolkntodeHne nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3ToT nyHKT nosiBNsieTcs, ecnu npoleccop
nopaepXvBaeT AaHHY OYHKLUUIO.

[Enabled] BknitoueHune nogaepxkm Intel AES.

[Disabled] BebikntoueHve noaaepxku Intel AES.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
BkntoYeHne unu BbIKYeHne afanTUBHOrO TeMnepaTtypHOro MOHUTOPUHra ansa
3almMTbl NpoLieccopa oT neperpesa.

[Enabled] YMeHbLIaeT YacToTy sapa npoleccpa, korga npoleccop
npeBbILLIAET aganTUBHYIO TemMnepaTypy.
[Disabled] BelkntoyeHve dyHKumm.
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> Intel C-State [Auto]

C-state - 370 TexHOMOrVs yNpasieHWsi MMTaHUEM MpOLECCOpa, onpeaensieMas
ACPI.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpOeH aBTOMATUHECKM C MOMOLLIbIO
BIOS.

[Enabled] OnpepnensieT cOCTOsIHNE NPOCTOSI CUCTEMbI U 3HAYUTENBHO
cokpallaeT aHepronoTpebneHne nNpoLEeccopom.

[Disabled] BblkntoveHve dyHKumun.

» C1E Support [Disabled]
BkntoueHne nnu BoikmodeHne cyHkumm C1E ansa sHeprocbepexenus B
COCTOsIHUM NpocTOst. [laHHbIV NYHKT nosiBNsieTcs npuw BkntoveHun Intel C-State.

[Enabled] BknitoueHune dyHkumm C1E Ans CHUXEHWS 4acToThbl 1
HanpsbkeHWsi npoLieccopa B Lensx sHeprocbepexeHns B
COCTOSIHWM NPOCTOS.

[Disabled] DYHKLMA BbIKMIOYEHA.
» Package C State limit [Auto]
[aHHblii napameTp no3sonseT BuibpaTh pexum C-state ans sHeprocbepexeHus

Npv NPOCTOE CUCTEMBI. DTOT BNEMEHT NOSIBNAETCS Npy BKtoYeHum “Intel
C-State”.

[Auto] MapameTp GyaeT HAacTPOeH aBTOMATUHECKM C NOMOLLIbIO
BIOS.

[CO~CT7s] YPOBHM 3HeprocGepeXeHnst OT BbICOKOro k Huskomy (C7s,
C7, C8, C3, C2, CO).

[No limit] He orpaHnuyuBaTh C-state npoueccopa.

> LakeTiny Feature [Disabled]

BkntoueHve unu BoikniodeHne TexHonoruu Intel Lake Tiny ¢ iRST gns SSD. Otot
3MeMeHT NOSIBNSETCS, KOr4a YCTaHOBMEHHbIN MPOLIECCOp NOAAEPXKUBaET AaHHY0
yHKUMo 1 Npy BkntoveHnm “Intel C-State”.

[Enabled] MoBblWeHne anHammnyeckor Harpy3ku 1O ckoppekTMpoBaHHO
NPOU3BOANTENBHOCTY AMst yCKOpeHusi ckopocTu SSD.
[Disabled] DYHKLMSA BIKITIOYEHA.

BHumaHve: CrnegytoLLme NyHKTbI NOSBRSOTCS Npy BkNodeHun Intel TurboBoost”.

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTpouTb npeaensHyto MowHocTs TDP npoueccopa Ans anutensHoii paboTsl
B pexume Turbo Boost.

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

HactponTb MakcumarnbHoe Bpemsi paboTbl MpoLeccopa ¢ orpaHnyeHnem
MoLHocTu npu Long Duration Power Limit.

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

HacTpouTb npeaensHyto MolyHocTs TDP npolieccopa npu kpaTkoBPeMeHHbIX
Harpyskax B pexwvme Turbo Boost.
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> CPU Current limit (A) [Auto]

YcTaHaBnMBaeT MakcumarnbHOe OrpaHuyeHue fo ToKy Afsi npoLeccopa B
pesxume Turbo Boost. B criyuae NpeBbILIEHNS YCTAHOBIEHHOTO 3HAYEHNS,
NPOLECCOP aBTOMATUYECKU CHUXKAET YacToTy siaep.

> CFG Lock [Enabled]

Brokuposka nnu pastnokuposka MSR 0xE2[15], 61T 6nokuposkn CFG.
[Enabled] Bnokupyet 61T 6nokvposkn CFG.

[Disabled] Pasbnokupyet 6uT 6nokvposkn CFG.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

37U aneMeHTbI NO3BOMSKOT YCTaHABMBATL MPOLECCOPHLIE MHOKUTENM
B pasnuyHbIX sigpax B pexume turbo boost. MyHKTbI AOCTYNHbI, KorAa
YCTaHOBIIEHHbIV MPOLECCOP MOAAEPKUBAET 3Ty (OYHKLIMIO.
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fal 4 A XX

A p

PLUS RIIEARBH T SitaE , TUMNKEFEBRET R,

wR

@R T H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS %%l (MS-7897 v1.X) Micro-ATX
4R, HE1M-P33 PLUS/ HB1M-E33 PLUS RFIEMET Intel H1 15 & LA EISE
ARG MEE, WRIRITIES Intel LGA1150 &L E 2§ , H81M-P33 PLUS/ H81M-E33

Top : mouse
Bottom: keyboard

usB2.0

orts JPWR2

USB3.1 Gen1 ports

DVI-D p

CPUFAN

(iorHB1M P33 PLUS) 00l |00
HDMI p
(for HBWI £33 PLUS)
VGA port
JUSB PW1 ST T 1
|| a
=l =
=B
Top: LAN jack all 3
Bottom: USB phrts
SYSFAN1 I
T:Line-In
M:Line- Out LI
B:MIC-Int
%. i “E::%
PCI_E1
D pCl_E2 EJBAT1
EBJci1
EEBEREE
JauD1 JTPMT  EEEEJFP2 EEIJUSB PW2 SATAS o
it sffasl—
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ERARE

CPU E¥

LGA 1150 % %P4 Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 /
Pentium® / Celeron® &b 2 &8

Yoy

Intel® H81 Express &

PR

2 /> DDR3 Wz EE X &% 16GB
Sz DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz
BB A 7R

X#FIF-ECC, F-BENF

¥ RiEm

1N PCle 2.0 x16 1fit#
14 PCle 2.0 x1 {&#&

WREF

14 HDMI™ #% 0 (H81M-E33 PLUS) , B BZADHBENR
2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp

1N DVI-D #0 (H81M-P33 PLUS) , X H/ AL PEN
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

1N VGA O, TR/FJASDPERN 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

&

Intel H81 Express /&

- 2 SATA 6Gb/s i A (SATA1~2)

- 2 SATA 3Gb/s i O (SATA3~4)

- X%#F Intel Smart Connect HR (1L 14 Bl B)*
%€ Windows 7 1 Windows 8/ 8.13RE R X intel D4k
HER, HRE , LA BIOSREHE3) “Intel Smart Connect
Technology”.

UsB

Intel H81 Express & &

- 24N USB 3.1 Genl FEERIHA

- 8/MNUSB20W®O (4 NEEERKAD , BEHNIPUSBED
AA4 NMEA)

-

Realtek® ALC887 R

Realtek® RTL8111G T Jk 4542 38
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:-{a]

14N PS/2 @O

1N PS/2 Birik O

41N USB 2.0 %0

24N USB 3.1 Gen1 #0

14\ HDMI # 0 (H81M-E33 PLUS)
14\ DVI-D # 0 (H81M-P33 PLUS)
14N VGA %0

14N LAN (RJ45) %00

3N FHEA

mEpEn

1N 24-pin ATX EBiFRED
14 4-pin ATX 12V BiR#EQ
4N SATA 0

24N USB 2.0 #0 (X#EHA4 N USB 2.0 i)
1 4-pin CPU RB QO

1 4-pin RERBED
14 3-pin RERB#ED

1N BTEEREMED

24 REERED

1N MBEARRAUED

14 7&K CMOS Bbk

2 N USB #iRBkL

BIOS Zh#E

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8, DMI 2.0
ZEES

Ry ##

Micro-ATX R #l#&
8.9 & x6.8 EF (22.6 EX x 17.3 EX)

ETHCPUNRNIER , BEXR
http://www.msi.com/cpu-support/

ETHRESHARBAURAEREE  BHER
http://www.msi.com/test-report/
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REAER

H81M-E33 PLUS

PS/2 Bi#x

L

PS/2 @& US|

H81M-P33 PLUS

PS/2 Bix

B 3.1 Gen1

O =l

: DVI-D

[eEEET o

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

VGA

L
PS/2 @& USB 3.1 Gen1

LAN LED #ERIT
LINK/ACT —f==1,=—SPEED
LED - LED

LED LED R%& R
x PR 48 RIE1E

EL THEITS HE M & Bk
R P& AR LA
x FE4IEZE10 Mbps

EETS = 3=:) & HIER100 Mbps
ficq=1 &R Gbps
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CPU M R &%

LERRKCPURT , HIMIAE REHFCPUR R, MEH LT RME R REMNRE/CPU
RERFESEN. HREUTSREBZECPUNINER , HIRNRRATELSIER
CPURMEMRHI R T

Cliz7 0
MEN TRIMAZE CPU A S |, WHTatF :
http://v.youku.com/v_showid_XNDkyOTY 1NjQO.html

1. FFRETH , HRATEE2ITFNLE.
2. HEFMHFRSWEFHKRALEN , RK{ELAFHEL,

TERE CPU H915 EE S| I I AD

3. CPUBOSHMELEMNTRER—FHEL LN, FTHCPUEERT , R
CPUERBEN T EMMANAZ . RECPURB ERMNBIEREN,

4. XHMFBHERETENEEA. BRAFNEXE.
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LR THRATH |, PRPRP FE EZRE , FTENFPnPRIFE. MRCPUNE
ARRE —EEEAPPRP ERENR,

SRR — R EEN R E (RBAR)E CPU MRE. XKEEB TR, UK
LIECPU#,

KRB ERLEMWCPURBEO,

HEARREEIRL  RENELBARBREOL , RN ZNFERL
B0,

BRBETER , EAOMAF#EROEMME. Y TESMAEEEE
WAER , BRI HEEHES,

. REER , BIANHRHEL TSR,
. BE , BCPURBRIFLBAER EHCPUR B RIRED,

- WERZEHEICPUNE BZFEM MM ECPU L,
« RECPUMARZE , HIBENRF EFEH=ECPUGEL , LUBRIGHZMR,
.« WREMEZ T CPUBBAL/ KT | FHARRESTURS/ RHFERAL Y

B,
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CLiz27

MEVRZ T WAL RN, JIAPULIT :
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTc50TMy.html!

» HIFDDR3 AFETSDDR2AFER , 3 H DDR3F[E FH#E , AT A& 1ZEDDR3
R #E#HADDR3 1H1E .
« NTHBRRASREMN , EREER K PR R ZER A TFER
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NEED

JPWR1~2: ATX EiR#ED

BeEORBUEE - ATX BIRERS. J TER ATX BRERR  BRFERSES
Z5EOXNF , FAREMEBRLEREERNWEO L, MRRRKIER , BIFERR
B FRIEHEEREIREO L,

MEYMZ T WAL R EFEREED , WML
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODUOMDQw.htm|

WA AEOHEEBEERBATXERER R L, UBRERBENET.

JCOM1: BafTiRmskiER

HWEOR— 16550A BEEHIKD , UK 16 bytes FIFOs, A LUEE—NRIT
®E.
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SATA1~4: SATA #0
O RBEN BT SATA REKO, FMEOFDUEE—HRIT SATA RE, HIT
SATA & & &5 @& (HDD) , B (SSD)H , MK (CD/ DVD/ Blu-Ray).
MEYSZ S WAL SATAHDD , MHLalF :
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkzODU5MTky.html

.

W ETSATARE th B EH BRHUM BIRS | 140 : GIF@A(HDD), B @4
(SSD), FIXIX(CD / DVD / Blu-Ray). EZi#1E1ESHREHFM.

FZHEHERSATARE , GIUNMEHE, BT FXERE , MEHir RENER
Ko XRFH —LHRE R ESFYEHSATARE B H 0 U H Fffo

EE ATABBBLIT T HI0E. BN , i ET TaEe HAKBEE X,
SATA LHIBImBERIEIE O AT, K T 18 56 WE B R P4 O i 7 £ 4R

°

JCI: HLEA RN ED

LLiEOSHTENRENIT R EHE. MENERITIT , NENREN B BRE.
RESCLBRIRS  HERF LETBERES. BHRX—BERFEE , G4

BIOSIRE L AERILIER.

<o
Core,

A,

=54
<

=
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CPUFAN,SYSFAN1~2: R ®iREED
RBRREOXZF+2VHNREBRANE. NRENENREERRAEEFERTS
BRMER —MERIR I R REREUNRE S T EACPURBRIZHITIA |, H§id
FERFENRSERNE , —LRERBUREEERIERE , AUNERERD S
BRE. ZERBAEBABEATANRSERBEED L.

% CPUFAN/ SYSFAN1

EIGHELEREE S P S A #EER CPU RERZF AR REIER CPU B# e,

WEOUEMEXZHEENBES. BaUZH Command Center T A URIE
CPU K98 B B 5h 12 X s B9 B B -

WRER LRERGH I ERFEFANG , BERE A LB — e E %
B RE R,

B ZE , BRBEEAERE &K F i AR
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JFP1, JFP2: RS HEIRIED

X CERA BEARTTRMETT . JFP1IEH ntel® M1 BI/OEAREEMEHE
B, YREFMBEREON , FEAKENMEDUELRE. MIEREAREN
BAEMEO L, RAEBREMBEOBREER L.

MENR THALETEERED , AT
http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTg3NjMy.htm!

« EXFOMRE , #ridD=ARH5IHRIERS L, ERIELEEHRMNEMED
LHRRRRRELEK RN T I E

o ABHEMYIE T EEREDEEZNEIFPIL,

JUSB1~2: USB 2.0 " B#&Q

LB O T NEEEIRUSBIMNE IR B MR, fl20 USB HDD , BEBAEHL , MP3 HEHER
2, fTENHL , BHEIRIERS.

EEE , VCC 1 GND #2447 IE 1 1% 15 LU 2 R BE A9 1R 47
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HEOER-NTPM (R&FERARA, BSETPMRETEFMUREES AT

BB O AV RE A B EN AT B EHNER. ©RFEIntel® 5T EERIO EER
MAE.

JAUD1: BIEERFMEN
it F .

JTPM1: TPM #E4A#ED

a3
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JBAT1: &R} CMOS Bk

FREEE - CMOSRAM , HARENRAARBREZTEEL — KB BBRE
#¥E. CMOS RAM RESXBHIT EHNMHRE A S SFBRERSN, WRLIGERR
ZEE , RBEB&ER CMOS RAM.

1(=]=] ' ()
REHE AR

/\ &

2L 2 55 3 P A R ] LB IS SE R R KB BR CMOS RAM. RIEFFEE , BRIERSHTH
&R CMOS RAM |, X ¥R ER

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USB HiRBkk
X LBk AT 2 B BIOSHE A USB M PS/2 i O AL X 3% “Wake Up Event Setup”s

JUSB_PW1 (=] (O]
(FE@EMR USB (=] =]
%0 & PS/2 1 14
#R) % LS (BiA)
JUSB_PW2 — -
ey - . | 4. .

XH T8 (BN
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PCI_E1~E2: PCle ¥ Rif
It PCle %35 PCle REYT B .

PCle 2.0x16 @&

LIRMBBERY R, B E XA BRH AEMERFEFR T LRk, EEXTFH
JR RIS LB R B SRR BRI

134



BIOS iR &

RINREHERER THRERELRMS T BMAEE, UATERRENEERER
1T Setup B :

» ERERDHAHREEETEREL | ERBZIT SETUP,

% EE IR BRIAE.

VAN : =

. WEXFBIOSREZERZAXETRE , BMEMUNRE | LUERRERZHEERN
FREM, ##E "Restore Defaults" #TEBIOSH# T <Enter> RN INRE,

« WRETRE BIOS RE , BWEREMIARE LB EENT185#9BIOS B E5IE
BRI E Ao

# X BIOS RE
HENMDE , REBLTFHPOST(NRER)IR, URE EHIAUTRELN , &
<DEL> $#2EIA[# X\ BIOS:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(R DEL @#HNRE , & F11 EANEFHRE )
MBURASSELBERBBHELRT , MEDBEEHABIOS , HXHNEBFNR &
HAELHRESETHRM , EREMNRLE, LA URRIKET <Ctrl>, <Alt>, F <Delete>
BREBRSL.

MSI| 5 SMRH T FFR A £ ABIOSIRE, 7 LAFE“MSI Fast Boot' TEAR LR
“GO2BIOS” &M HE EM LE T “GO2BIOS" 24l (EFMEE) , LUE T RE3hat
RS LVE i ABIOSIR &,

| Fast Boot ] ?
#£"MS| Fast Boot' TRR L R

| &E B ——————— 'GO2BIOS .

/\ 852

TEfEH “MSI Fast Boot” # ABIOSIR BRI , EHIALXRIZT A,
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#ABIOS &, REERMT.
RERN .
BiiE =t O i31M-p33 PLUS
Egﬁﬁﬁi . e

OC PROFILE

BIOS B <crrinGs
priz=d
CLA y HARDWARE
MONITOR

M-FLASH

OC %&

H81M-P33 PLUS

L3 Tompor

SETTINGS

M-FLASH
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VAN : =

- REBEWERAFFohBmE e,

- BIUREEARE | T IEWRIRE T EES BURIS T M B BRI ERHIE L,
- WMREXNEMTRE , BITEWELHZ BB RER,

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

WIARERYMBEREHN CPU , REFEMTHAEME, Rk,

» CPU Ratio [Auto]

WHARRE CPU B MAIRA CPU tER, I EEE I IhEEN AT A,
» CPU Ratio Mode [Auto]

#$% CPU tERIBEER,

[Auto] iR EH BIOS B EE,

[Fixed Mode] BEE CPU kbR,

[Dynamic Mode] CPU b R¥G1RHE CPU M AR S it k.

> Adjusted CPU Frequency

WREREHEN CPU MK, Rik.

» EIST [Enabled]

FrREX RS Intel® SpeedStep H AR

» Intel Turbo Boost [Enabled]

FFE R Intel® Turbo Boost, ¥ ZRH CPU 5t IhAER LT,

[Enabled] FRIENEECSBFRAD THEMREN CPU HEE. YNAEF
TEELEREBRS RS,
[Disabled] il 2%

» Enhanced Turbo [Auto]
FFEEFACPU #/0 Turbo ZhaE , LURE CPU 18K,

[Auto] iZ B BIOS BEEE,
[Enabled] WIBFTH CPU /UK turbo LER,
[Disabled] Szl A0
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> Ring Ratio [Auto]

& & ring ratio 1. ARETEBRTEREMN CPU,
» Adjusted Ring Frequency

EREEEN Ring R, Rik,

» GT Ratio [Auto]

RERFIEFLER, ARETEBRARTEREN CPU,
» Adjusted GT Frequency
ERSHENRRE FRE, Rk,

» DRAM Frequency [Auto]

BREXNFMRET, HEBRNTEREBRZ .

» Adjusted DRAM Frequency
ETREBRENNFME, Rk,
» DRAM Timing Mode [Auto]

EFEA R FER,

[Auto] RENFHERENFEAR SPD (Serial Presence Detect) TR
Eo

[Link] ARFAFRFHAMERNEFBERBAENF.

[UnLink] AWAPFHHEEANFEERENFHF.

» Advanced DRAM Configuration

& <Enter> HANFRE, AR TURRNENESNAEEERENFNF. AFNFR
TERETEEBTRERT ERT . MBREXMER , HERCMOSHIEH Bk
SERINRE. (SHER CMOS BhLk/ RAZET RIERR CMOS BiE , it ABIOSHNE

BRIARE, )
» Memory Fast Boot [Auto]

FF B 855 A AR T LA B D 2 40 R0 B AR
[Auto] iR EHBIOSHHEE.

[Enabled] NTFAFERGETEREE —RITFNN DR LN EREE. HE—
RIFNGE , NETBRENBLNBR , WEMRRSEFTIEE.

[Disabled] BREHAFERBL NG BR.
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> DRAM Voltage [Auto]
BERNFEE, WRIEEN "Auto”, BIOS BKEFRBRAGFHRE , RELTUFHE
Be.

> Spread Spectrum

e ZhE AT CABRR FE Bk R 4 3R A = 4£ B9 EMI (BB R T HR).

[Enabled] FRRIA AL, LU EMI (BBETF ) MR,
[Disabled] 38 CPUESTRY BIRRE 1 o

o WMRLEREENM EMI FE | BEERZREGRENBEMNMELE , 51RE[Disabled]
o 182 , WREHW EMI FFF#H T , 15 Spread Spectrum ( [B47 ) 918 , LUBE
2DEMI .

« Spread Spectrum ( B4 ) B ME®E , EMI i&m) , REREM LENKER. E
A Spread Spectrum ( [B#7 ) RE—MNEEHE. ESEL A EMI HAE,

o MRS Spread Spectrum ( B4 ) , HFEE—RRB9E5) , thagES|
BEHERNTERR | XKL S HEENAILL EZHTT,

> CPU Features

& <Enter> AN FRE,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]
WIBRBREABEERAREMEIBRESUE | BOLEAFWRNE, XMERE
AL BB A BN RAZ L EHE AT LR R RITIES BB ER | Ay
&, REMEESE TIRANES,

[Enable] FF & Intel Hyper-Threading 7R

[Disabled] MRIRERET X HT ZhEEXR AL,

> Active Processor Cores [All]
eI A RS R BN E .

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
FRSEXMAY RH CPUID .

[Enabled] WF—ERIAWT XY B CPUID EMIRERS , BIOSHRH
CPUID NEMBAE , ERRBH M RN —LEE,
[Disabled] fEFASRRRER AR CPUID MiAE, .
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» Execute Disable Bit [Enabled]
BEThRERTAPR I REER M B KB H RE LN RS, BUE—EREFE.

[Enabled] FF B NO-Execution R R E B R HMIER,
[Disabled] KA INEE

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]
FFEER A Intel LR,

[Enabled] FFE Intel EEMAER , A E—A BN ENFEMI S XE
TRMBERSG. RARAMTFEEUNSNRE,
[Disabled] KL ThEE .

» Hardware Prefetcher [Enabled]
Fr B %A@ A TRELES (MLC Streamer prefetcher),

[Enabled] SeiF CPU UM BRENESINNFASTEFR L2 &
1FRE, EIR D N F IR E,
[Disabled] XABHTRFR,

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
FREXMA CPU B TAENER (MLC Spatial prefetcher)o

[Enabled] FRBESEESFTRMIE. AOBREFLER , RERE
R AR FERE,
[Disabled] {UREE R S EEFHIE.

» CPU AES Instructions [Enabled]

FFIB %M CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions) X 3%,
% CPU XHFULThEERT LI H

[Enabled] FF B Intel AES X#F,

[Disabled] < Intel AES X#,

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]
ATFF R IRX A Intel &R WKIETNEELUE % CPU .

[Enabled] CPU E# £ 1A% CPU & UAREE .,
[Disabled] R TNEE .
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> Intel C-State [Auto]
C-state 2 —Fhe3 ACPI E XL BB B REBRE R,

[Auto] WigEH BIOS BFEE.
[Enabled] RMNRESERE , HEXMED CPU HhE,
[Disabled] XKML INEE

» C1E Support [Disabled]
FFREXMA C1ETHEER D> DR TTHAERE. 2 "Intel C-State" LT J FF 3 B LI
H,

[Enabled] FFiE C1E ZhAER > CPU ST A e F LAEFE 28 R B 15 6 B #E o
[Disabled] KA IhEE .

» Package C State limit [Auto]
IR AV ERIER CPU C-state RXARA TR TTEBEFE, 2 "Intel C-State" AFF
=Lig R0k

[Auto] IR B BIOS BHEE.
[CO~CTs] HEREFMBEEER C7s, C7, C6, C3, C2, RJF CO.
[No limit] ¥ C-state BR#%l CPU.

> LakeTiny Feature [Disabled]
NESELFFBHRKE IRST B Intel Lake Tiny e, LU=%E CPU It ThaesH
B "Intel C-State" I FF B IS SLTH I

[Enabled] INEEEA 10 ARIF TR , MRESERRE.
[Disabled] R ThEE .

SEE © X"Intel Turbo Boost " EFF B FHIT A .

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

A CPU in Turbo Boost #& X8 Bkt 8 TDP ZhERHl,
> Long Duration Maintained (s) [Auto]

3} "Long duration power Limit(W)" i& & 4 #5818

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

A CPU in Turbo Boost X1 B 52818 TDP ZhZER |,
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> CPU Current limit (A) [Auto]

2 CPU Turbo Boost BRI BEHRABRRA, HBERELRENZKALRE
Bt , CPU < B3R5I MER L 8o

> CFG Lock [Enabled]

CFG #i{% , 8{ESRITFF8iE MSR 0xE2[15]0

[Enabled] #E & CFG Bif.

[Disabled] $TF % CFG #ifz.

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

EEATERENERZON , ATUEZIRE CPU £, YERRMLERIE
BEIhBERT LT R o
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FERPX

R IE H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS ® 3%l (MS-7897 v1.X) Micro-ATX £

R, ARIEMARGRIRA Intel H81 @A HE , SUBIREUBRBM RMMKAL, BEH—K
9 Intel LGA1150 ZR#BERHE 2R , H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS RJI 2 HiG#E

BYEREENR LRERTABRRER.

Im gr— — N
Top : mouse CPUFAN
Berom keyboard |

USB2.0 dorts JPWR2

USB3.1 Gen1 ports

DVI-D p
(for H81 M P33 PLUS)

HDMI p
(iorst £33 PLUS)

=
SYSFAN2

VGAport
JUSB PW1 W sl w—
Top: LAN jack
Bottom: USB pprts
SYSFAN1
T:Line-In
M:Line- Outl
B:MIC-Int
[
b [
L
PCI_E1
O pCl_E2 ELE1uBAT1 Eﬂ
EEcit B

SATA2

BEEEREE
JTPM1  EEERJFP2 EEIJUSB PW2 ATAS

JAUD1 ATA4 S, SATA
it e 1
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EHRBAE

X EREER

F 18 LGA 1150 K E MK Intel® Core™ i7 / Core™ i5 /
Core™ i3 / Pentium® / Celeron® i2 32 &%

LYy |

Intel®H81 Express & F#f

E2: 6 1]

2 #% DDR3 #i# , XEEEHS 16GB
%1% DDRS3 1600/ 1333/ 1066 MHz
SEETREES

% non-ECC. un-buffered 2 f&RE

W

118 PCle 2.0 x16 1fit#
118 PCle 2.0 x1 {&#§

RERTF

1 {8 HDMI™ E$#i8 (H81M-E33 PLUS) , X EMMTER S
2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp

1 {8 DVI-D % (H81M-P33 PLUS) , X EMTERE1E
1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

118 VGA E##i8 | TEMNTESRIE

1920x1200 @ 60Hz, 24bpp

=

Intel H81 Express & & #f
- 2 {8 SATA 6Gb/s E#EE (SATA1~2)
- 2 {8 SATA 3Gb/s E 1R (SATA3~4)
- X8 Intel BEEHREM (Intel Smart Connect Technology)
(B R)
R#EB|RE Intel Core RFIREEEHE Windows 7 = Windows

8/8.1 fE¥RM. MBEEA Intel HEBBFI , B E BIOS BE
1 EUA “Intel Smart Connect Technology” o

USB 8

Intel H81 Express & & 48

- 2 {8 USB 3.1 Gen1 E 12 (F1R)

- 81H USB 2.0 B2 (4 BNRER , 4 BEEBRRER
=)

BN

Realtek® ALC887 f#i% & Fr
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Ll

Realtek® RTL8111G Gigabit #8 8% 1% H2%

WIREER

118 PS/2 gfgiEize

118 PS/2 BEERE

4 {8 USB 2.0 E#iE

2 {8 USB 3.1 Gen1 i####%

1 {8 HDMI 3E###2 (H81M-E33 PLUS)
1 {8 DVI-D ##38 (H81M-P33 PLUS)
118 VGA iEfig

1 18 LAN (RU45) g8

3 EEREE

MR

1 {8 24-pin ATX TEBRIEHE
1 18 4-pin ATX 12V ERIEE
4 {8 SATA #8

2 {8 USB 2.0 #2358 (AT BHEfH 4 {8 USB 2.0 E#EE)
1 {8 4-pin CPU B 5
118 4-pin RIERABEE

118 3-pin RiEARBIEEE

1 EERER

2 ERGEEAREE

1 B R BRIz

1 {8;& % CMOS Bh#z

2 {8 USB ERBk#

BIOS ZhaE

UEFI AMI BIOS
ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.8, DMI 2.0
XEZEFE

R+

Micro-ATX
8.9x 6.8 M (22.6 x 17.3 A %)

MHAES CPU HEIFAS. | &M E R ABL
http://www.msi.com/cpu-support/

BAEZSHATHNHEBAL , FEFHHEREAE
http://www.msi.com/test-report/
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HiR

H81M-E33 PLUS

PS/2 BE
— USB20
) | R
=i HDMI
RS
[ | 1| (L | = :
PS/2 {8 USB 3.1 Gen1 " USB 2.0

H81M-P33 PLUS

PS/2 BE
— USB20
D) | EEe

O |=|

L
PS/2 @

USB 3.1 Gen1 USB 2.0
iR bt 2]
R ERE TR
LINK/ACT —=, —=}—SPEED
LED - LED
LED LED jik%& g
BARA RER
Link/ Activity LED Y 3
(R T HEE) i BEs
P BErEEh
BAEA E#IEE 10 Mbps
Speed LED +
(RER ) # {E#EE 100 Mbps
% {E8EE 1 Gbps
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R CPU HEBRAR

HERECPU K, BSER L CPUBRAR , BRBAUMERRRBE. FKTIS
2, ERRE CPUE CPU BARAR. TEMNRKTMHEME CPU BEMIRZEA,

CLz="s E%:E
BEANTER  BEEBZE CPU& BBSIS %, I
http://youtu.be/bf5La099url E F

1. RENBILENLE,
2. REARHER, tEYEZEE2H,

VAN = 2 =4

FEMEHE CPU #HEEEHIEE CPU JEER.

3. MEMEEEREHIEL 4§ CPUA TN , RE CPURESEREFEREL,
4. BARTENE.
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5. BTH4R, PP LESAEN CPUBEERE  F2EE PP LB | HRERK
B CPU , % 4A PnP L& REFEEEM,

6. £ CPU LAH92K—EENBAE (R LHABF) H8) CPU B#.

7. REEHIRLEN CPU BFEE,
8. MEARBRLEMER  SEABHRETRARERS KR , MEEEZRR O

Lo

9. HEBREROTER, BK4 ANGETREEEAREAR. BEFREgR
.

10. BEFHRFERNMFHEEEL.
1. &#&# CPU BURFHRIZE TR LAY CPU ABERRAE T,

K

VAN = =24

- HEEE CPU B#EE B85 CPU B & BHH.

. RR#ECPUK , FALEBERE CPU HELURZSE,
- ER{TIBE CPUMARE  BEHZ SRAREMED.
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REEER
CL=% E- [=]

BEAUTER  BHEBZZCEBEENSZ,
http://youtu.be/76yLtJaKICQ [=

P

VAN - = =4

« DDR3 RIS ELE THE | B 48 DDR2 ISR EHEEE &R, B
DDR3 & XA DDR3 LS EHEH.

« RERAGRE , HEEERAT  FHLLREEREREEMEERNDEBEER
#o
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REER

JPWR1~2 : ATX ER#EH

LA REE ATX 24-pin BRI, ERERMAKSER  KERRHEEERR
T. HEBAXEERNE , BREFNEIRRNBRER.

CL==,

BEALUTE4  BEIRZREREAN S E.
http://youtu.be/gkDYyR_83I14

[m] i m]

SRR A BIRAREBE M S E R BIRETH , LRI MRS EEE,

JCOM1 : Fr5lHEER

AEERERAREW 16 £t FIFO B 16550A BIRBESE, LAEEE LFE

B.




SATA1~4 : SATA ¥

AIEBBEE SATANE , IKE—A SATA #B., SATA £EIIFER (HDD), E
RETERE (SSD) LAR KA (CD/ DVD/ Blu-Ray).

CL 7, E#EE
FEANUTER  BEERZE SATA BRI S 2. -

-

http://youtu.be/RZsMpgxythc E

VAN - = 5 =4
- BHSATARBTEBUER, HIMER,. ERERERLRKXHHE (CD/ DVD/ Blu-
Ray). BSE&LEBHEHF M,

« BPHEMBRERER, BERERRARBSE SATA RELURKEE, FEHAMR
o SATA RERFFMH L ERH.

o B SATA HEREEIB 90 E , LR BB ERFELER,
+ SATA BHRMIHEERIVBRAN | BB TR HEE T MR AT E 2.

JCH : HBFRARUERE

AEERIMBFBEARKER. THBETRE  SREBRFAREY  RitEits
B, WRER LRTEEAL. BiEA BIOS RERXTERILCERAR.

~2,

)
Yo
(;b §

R
Q
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CPUFAN,SYSFAN1~2 : B EREE

EREREEXE 12V HARR. EEIRBRARERRERERRLSA , B4R
ERRERERRTZEAR , THEMER CPU AREHIIEE. FBAEHMEERSRE
EEELE, PHEERITRRNREAR  FEREISRMAESR. RRAFETE

EE-RREAREE.
@ SYSFAN2

% CPUFAN/ SYSFAN1

[\ s
BEGEERZ B ML SERHZ CPU AR , SUSMISHEEEESH CPU B
BE.

S ERMERNEERER, B%4% Command Center BB, , fit CPU BB BE
HIEH & R E B EE

WEHIR MRS BRERYBTE , MELETERRRAEN | FUBERER
FEREE RIS,

FE-REHE  BAERIFEHREBHRSE , ARSEABRAZEES.
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JFP1, JFP2 : RifEAREEE

ELEERAMNEEERBEBR LED 5 RE, JFP1 MBHEHE Intel® EHRE A/ & HE
REHRE, WEMASTEEM M-Connector BiZFEMI{L 8, MRERN HERE
t M-Connector B3 , B#§ M-Connector BiZEEZ Mk LB,

CL=:%

BEALUTER , BREBERERGERERNG T E.

http://youtu.be/DPELIdVNZUI

E RN
- WREET , WHERNZALEBIEBHR. Bk LEETR M-Connector 8
BB LB TREEBNEAT B REE,
- BHBROEIRBEREN JFP1 BELZE,

JUSB1~2 : USB 2.0 iEF#EH

AEBEALEERE USB ME , M0 USB ERE, BUUMEH#. MP3 HEMER, HRE. &
BEESHRBRKEE.

P

/\ sz

FEEE VCC K GND Hyst i B8 [EEE L & AIE R .
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: H R
REREBMR T RER , REHE Intel® EHRMA/ i HEIE

JAUD1

FHARE.

=n
ax

JTPM1 : TPM #E4H$5E

FReEil. EZHEFESHE TPM 22 FAEATMH.

=

FEEEIREN T

HERHX
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JBAT1 : &R} CMOS Bh#R

EHARAE—E CMOS RAM , 2RI A E#R & #/MEE M RRERMBE. CMOS
RAM AT RHE S RBIHN , BBRBEERK. ETERARARE , FEBERA
7&K CMOS RAM,

1(=)=] ' ()
REER ABER

VAN = %=
ERGBMARET | 1L BT BN A E R CMOS RAM. BhiRIGEE 2 # BB Rk
Ro EE  TUERMFHBIMET B CMOS RAM , LB #IRZHA,

JUSB_PW1, JUSB_PW?2 : USB ERBkiE
B Le B A 15 E T 2 8 BIOS iZE Wake Up Event Setup 18 B #) USB & PS/2i&

°

JUSB_PW1 (=] E
(B4R USB & =] (=
PS/2 E#E1E) 1 118
X#E R (BR)
JUSB_PW2 — -
(WE uUsB &E) 1 1
X&E RXE (FARR)

P
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PCI_E1~E2 : PCle {7 #E#E
PCle f&#X% {8 PCle NEKNER .

PCle 2.0x16 @&

[\ sz0m

WBRBRIRT I | BEZCHMBA KR ERR. FARRLFEAFMR , RER
Rz~ ERENBIERRE.
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BIOS &E

ERERT  BRREECRABENGR , BRSERERR. ETHETHREER
ARRE:

" RGFAMEERERERAL  YEREBITRE,

n BRRREREREAERE M.

[\ szEam
. WEEEBIOS REH , RMEETRE , AT HARREUCERKRIENREER
TBEE, B BIOS IEFE ‘Restore Defaults” , F# <Enter> X T #BERERE

© WRETRE BIOS RE , BRI RARRE , LBRRAEBEREERL
R,

A BIOS B&E

FR#EK  REREFM POST FIMBRAHR) BF. ETIHABHREHTLE , F
& <DEL> & , EARERR:

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(¥ DEL @ ARREIRE, #&F11 EARBMESE)

EERTREMABHERZARE DEL # , MHEE#A BIOS REEE , BEMR
#EBARA , BEMME , REEE RESET 288, BAUFRKT <Ctrl>, <Alt> &
<Delete> E R EFBAH,

HWESRMB-EHEEA BIOS BRE. H—RHE “MSI Fast Boot” BRIZT
“GO2BIOS” (T M) , IR T HIx L WM “GO2BIOS” Kl (REEH) , TIRBIH
T E#EE BIOS RE,

FastBoot [T | | | ?
£ “MSI Fast Boot’ BRIE T

| ElBIEER ———— “GO2BIOS’

\ersion: 1007

P

VAN = 7

FESEZ# “MSI Fast Boot” B , BUZEX#EA BIOS RE,
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22
EABIOS RE% , TEEMNTEME :

pted-ceed =
RIKER

J-3oEik A 11M-P33 PLUS

B8 0C s o gge

Genie :
REEE
JiE 51

SETTINGS OC PROFILE
BIOS iBE
| MILITARY

‘ LASS ? Harowre R

BOARD
M-FLASH EXPLORER

BIRRE

H81M-P33 PLUS

SETTINGS

oc

M-FLASH

EHEFE]
« FEEADREREDEEEHEEITIRE,
QLR EEE MR R | BNBEARYTREE RRE KL A BREEHE

¥

o BETRETER , BHEEH OC Genie TREREBRAEIR.
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» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency
ELREE A CPU, M . Ring 3R, HH.
» CPU Ratio [Auto]

RRIE CPU 358 , REULRE CPU MAREE, HIREEWERESRXEILINEER 1T
ETRE.

» CPU Ratio Mode [Auto]

AIFRIE CPU IR RN,
[Auto] A BIOS ABRE
[Fixed Mode] $HE CPU 338

[Dynamic Mode] CPU %38k CPU AR EI&HE

> Adjusted CPU Frequency
AERERARE CPU X, EHE,

» EIST [Enabled]
ZAIE RS BARA Enhanced Intel® SpeedStep # o

»> Intel Turbo Boost [Enabled]

AIEBIRRSREARD Intel® Turbo Boost ThéE. AIEFE CPU XEAREST GE R,
[Enabled] FARRANIIAE | RIKEBAE CPU AR BEIMIR

[Disabled] BERAAIhAE

» Enhanced Turbo [Auto]
ATEBRSBARAPT A CPU B MRS Turbo ZhEE , #FH CPU XEE.

[Auto] AIEMH BIOS BERE
[Enabled] FiE CPU BAMESSARBIE A RIS AE
[Disabled] FARIA<ThBE

P
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> Ring Ratio [Auto]
AIRFRE Ring 558, ARBEK CPU MAEET E.

» Adjusted Ring Frequency
AEFRAEE Ring WIEE, MR

» GT Ratio [Auto]
REREETANEENRERNEHE, AREERK CPU KEEME,

» Adjusted GT Frequency
ABBTIHERNEELEERNEER, MR,

» DRAM Frequency [Auto]

AIEFE DRAM SR, BIBERMBERBBEADE,
» Adjusted DRAM Frequency
AEBTHEACEBEAER, HHR,

» DRAM Timing Mode [Auto]

RIBRRETIEERFER,

[Auto] FFC BB 4E L #9 SPD (Serial Presence Detect) B By B F
[Link] HiEAEFHRBMACERBENREF

[UnLink] HEAEFHRBEECERBENRF

» Advanced DRAM Configuration

T <Enter> BLUEA 712, ABEIEHE “DRAM Timing Mode” %% [Link] 5%
[Unlink] , 7R HRF2E  FAETRERCREREBENKF. SECEERT
RER  RETHEEETRERBEERBOER, SREEEER , HUER CMOS
BRERERERFRAE, (FSEER CMOS BHR/ 24 , ¥ A BIOS MARK
RE. )

» Memory Fast Boot [Auto]

775 B R S B PR 42 ) B M R R B Y M1 26 R AR Th BB

[Auto] AIEMH BIOS BERE

[Enabled] EEREE2EPEAMBRARAREE, 2HTRERTES
R B RSARE AT SR AR RSB | LADNIRBAHLRS R

[Disabled] RERS A RTEETEERARBR.
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> DRAM Voltage [Auto]

AERECEBER, XAHE (Auto) , BIOS ERADREER , RELZ LA RRF
BERE.

> Spread Spectrum

AINEERL D B B R AR E £ 2R O AR P S MY BRUK T .

[Enabled] BARUR ST AL LURL D BRI
[Disabled] 581k CPU ESERYBIRRE D

/\ s

ERBRILTE (EMI) BIEE | A5 FHERBEIE [Disabled] , LUEBRERRME
EERMEE. BEERFE EM RE , FiEERABELRHDBRIK,
BEANBEEA , WHLBSEHE  HERARETEE. MARFEZ#E
BEHE R,

IFEEATIESR | BB LA TIRERIR , A AREER LM BR | B 5EIFARE
ERRIBIR | ETEEIT T EE R E,

> CPU Features

T <Enter> BLUEA FIBE,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

B A Hyper-Threading $ i BR IR R5 | A7 483 @18 R R R A 66 A & 19 IR FE
M. HEMRERERANERORAMETERATESWEBRER, B
=R, RIFKEEEN T RIRRT

[Enable] BUA Intel Hyper-Threading# #iif

[Disabled] MEE R T ZIE Intel Hyper-Threading $1i7 , EEAILIEER

> Active Processor Cores [All]
AEEEERBMNEERROBE,

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
AIER R BRI CPUID BE.

.

[Enabled] BIOS fR#I CPUID B A{E , MBR TR EM A ERERER
o, TREEEMBMEE,
[Disabled] EARB@WAKR CPUID BXE
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» Execute Disable Bit [Enabled]

YRS —ESMOTREBEFERN  CRERFETELEARRATHHE
B, BEREAERAMZE.

[Enabled] BB NO-Execution R LU 52975 25 1R

[Disabled] BARAAIhAE

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]
ZAIEBIRLERBARA Intel EHEEAL B,
[Enabled] FRUER(LEN , RETERSABBEEERRE  SEATE

°

[Disabled] BARAAIhAE

» Hardware Prefetcher [Enabled]
772 I Bk =k A PR R B8 TR N BE Th A (MLC Streamer prefetcher),

[Enabled] RFFERTERE BB R RARRRIMEEREESE L2 B
HY, LIRS CPU 8¢
[Disabled] BARAAZhBE

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
ZIEBARNEkBARA CPU HE B8 FEENER ZhAE (MLC Spatial prefetcher)o

[Enabled] REFEAMREFRIMERER , USRS ERRRW IR | 3B
BRERAMEE
[Disabled] EEMIEREZEN RIS

» CPU AES Instructions [Enabled]

GRS EERA CPU AES GERSINZERXE) ThaE . AIEE CPU XEATNAES &
R

[Enabled] BARK Intel AES Zh&E

[Disabled] BARA Intel AES ZhEE

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

AIEBARNSREAR Intel EFERE BIETNAE | LUK CPU B#.
[Enabled] CPU B#ERHE CPU & OB IREE
[Disabled] BARAAIhAE
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> Intel C-State [Auto]
C-state TEH ACPI EH M EEHRBREE R,

[Auto] ZATEH BIOS HEIRTE
[Enabled] FARERME K FERERERE
[Disabled] BARAAZhBE

» C1E Support [Disabled]
ZIERARNERBARA C1E ThaE , LURIE CPU HIBREBWER, AEEFE “Intel
C-State” %% [Enabled] T & H B,

[Enabled] BIRK C1E Zh&E , 1K CPU MIBRHEERER | LUZHIAE
Mo
[Disabled] BERAAIhAE

» Package C State limit [Auto]
AIEESE CPU C-state B , HERHE , LUEFHEEZ . AEEFE “Intel
C-State” %% [Enabled] T &H R,

[Auto] ZAIEH BIOS BERE
[CO~CTs] BESMHREAZEMESB CTs, C7, C6, C3, C2, CO
[No limit] CPU #& C-state SIE R

> LakeTiny Feature [Disabled]

HEREERE (SSD) BIXBIR IRST K9 Intel Lake Tiny Hiifi. BREN CPU X&
ZRIhEE B “Intel C-State” BIRKEFILIEHE ,

[Enabled] IR ERE 10 BEMAEAREELUME SSD

[Disabled] BARAAIhAE

JEE : BUFMZIERIE “Intel Turbo Boost” 3% % [Enabled] & 3.
» Long Duration Power Limit (W) [Auto]

ARIEFRTE CPU 7 Turbo Boost = , RGN TDP ERMRE.

» Long Duration Maintained (s) [Auto]

ZNIEEEEFE AT "Long Duration Power Limit (W)" B9 E R,

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]
ZIFFRE CPU £ Turbo Boost # % , B TDP EIRMRE,

P
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> CPU Current limit (A) [Auto]

ZRIEERTE CPU % Turbo Boost X ER LR, EREBFERME , CPUEH
BARERURER AR,

> CFG Lock [Enabled]

ZIF A $HE REUHEE MSR 0xE2[15] , CFG $#E L,

[Enabled] $47F CFG $EML

[Disabled] BUHSHE CFG SHEM

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

AIBE CPU X WAAE S GRER. 18LRIEFE Turbo Boost #RFHE CPU TR
ROBIEELE,
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HZ<FE

Z MO EFH81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUS 2 1) —X(MS-7897 v1.X) Micro-ATX <
HF—R—RESBLVEFVEEE, HICHYHFESTETVET, H81IM-P33 PLUS/
H81M-E33 PLUSZ ) —AX Y —R— R FBO S AT LMED 1221 > T ILHI7
Fy 7ty hEEBLTVET, BHFOA > FTILLGA11507 Ot Y HIZKSL £
H81M-P33 PLUS/ H81M-E33 PLUSY U — XY H—R— R EHaEe 7071 v >
IFNFRINYT TSV RTA—LY D 1-2a &R ELET,

LAF7Ik

I Top : mouse
Bottom: keyboard

USB2.0 dorts JPWR2
USB3.1 ent ports
DVI-D p:

(for HEH M P33 PLUS)

HDMI port
(for H81M-E33 PLUS)

CPUFAN

SATAZ

SATA1

VGA port
JUSB PW1 (N sl
Top: LAN jack
Bottom: USB pprts
SYSFAN1
T:Line-In
M:Line- Outl
B:MIC-Int
[
b [
L
PCI_E1
D pCl_E2 EIJBAT1
=
BEEEREE
JAUD1 JTPM1  EEZS1JFP2 EEIJusB PW2 ATA4  SATA3
st sl c—
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I —R—RO4H

stECPU = L GA1150%f /it Bttt {€Intel® Core™ i7 / Core™ i5/ Core™ i3 /
Pentium®/ Celeron®7’ Ot ¥ 4 & H7R— K
FyvTt = Intel°H81 Express¥ ¥ 7t v k
Y~
RBAEY | = DDRIXEY RO Y h2AHE, HA16GBHEMATAE
= DDR3 1600/ 1333/ 1066 MHz% # 7R — ~
B FATLNFAYRILXEIVT—FTOF ¥
® non-ECC. un-buffered X E ') ZHKR—h~
HIRAQ ® PCle 2.0 x16 A0 Y K x1
Y~ = PCle2.0x1AQY K x1
F2R—K | = HDMI™ (H81M-E33 PLUS)R— h x1, SRAMRKE
g 7749 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1080@60Hz, 36bpp % #H 7K
A —b
= DVI-D (H81M-P33 PLUS)R— k x1, | AARRE1920x1200 @
60Hz, 24bpp%E HR— K~
® VGAR— K x1, JAMRE1920x1200 @ 60Hz, 24bpp%Z
R—h
ARL—2 | = Intel H81 ExpressF ¥ 7Y k
- SATA 6Gb/sR— k x2 (SATA1~2)
- SATA 3Gb/sR— K x2 (SATA3~4)
- AVFIAI—RNIAZXY T /0O (Intel Smart Connect
Technology) & HR— KN (7> 3 >)*
* Windows 7 &Windows 8/ 8.1 DIRKET A > T )LCore 7O ¥ H
EYR—NUET, YEEXSE, BIOSOEY N7y 7EEIC
(&“Intel Smart Connect Technology’ 2 B2 LT .
uUsB = Intel H81 Express¥ ¥ 7t ¥
- NV 2NZILICIKEUSB 3.1 Gen17R— R 2B
- USB2.0R—R8EH#E GEODR—KNEINY INRILIZTSH
), 42DOR—NERIBOUSBIR Y Z—IZ& V) FIAATEE)
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A—F1F

Realtek® ALC8871—F v U

LAN

Realtek® RTL8111G Gigabit LANJ> hO—Z—

ro/Nx)La
xU8—

PS/2% —K— RR— K x1
PSI2] I AK— K x1

USB 2.0K— h x4

USB 3.1 Gen1A&—h x2

HDMIZR— K x1 (H81M-E33 PLUS)
DVI-DAR— K x1 (H81M-P33 PLUS)
VGAK— K x1

LAN (RJ45)7R— K x1

F—=FAFD ¥V x3

e S
5_

4EVATXXA 2 BRIAZRI 82— x1
AEVATX 12VERIR Y 2— x1
SATAOR Y Z— x4

USB 2.00% ¥V &% — x2 (AEMIEMUSB 2.0R— KN EHR—K)
4BV CPU7 72 ORI 2—x1
AEVIRATFLAT T ARI Z—x1
BEVVATFAT T AR Z—xX1
700 MARILA—F 4 F DRI 2—x1
SATFLANFILIRI B—x2
T—ABBASA Y FIAXIR2—x1
21)FCMOS + /Y x1

USBERZ v+ > /\ x2

BIOS #fE

UEFI AMI BIOS
ACP1 5.0, PnP 1.0a, SMBIOS 2.8, DMI 2.0
SEXE

Micro-ATX7 # —L7 7O &
8.91in.x6.8in. (22.6 cm x 17.3 cm)

B OCPUR ISR IE TR OWebR—S 2 TSR £V,

http://www.msi.com/cpu-support/

BHOXEVED I -SRI OVTIE TigWebH o
NEZSBZE W, hitp://www.msi.com/test-report/
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XY O NxL

H81M-E33 PLUS

PS2X IR

L

PS2F—R—K USB 3.1 Gen1

H81M-P33 PLUS

PS2XIA

[ Il | DVI-D

8 |=|=pEETepE9

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE.

VGA

L

PS2F —R—R USB 3.1 Gen1

LAN LEDA 25 —&—

LINK/ACT —{= —=|—SPEED
LED - LED

LED LEDR A& R
s
Link/ Activity LED Off VY ILTRERA,
WyoIFhFaE | #8 DY ILTWET,
TALED) ) S AFEETTT,
Off 10 Mbps DB HE
Speed LED [y
(AE— KLED) re 100 Mbps D B fEHE
FLoD 1 GbpsDBRERE
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CPUBRTE— MDY DEE

CPUZEIWHIBBEICIE, F—N—E—REH<. TRICIATLAOREMD L
HIZE—RI Y UNCPULEET D &S ICHELCRYFITEEVY, TROFIE
ICHE2 TIELKCPUECPUE— R VU ERBL TSEEV, RKEFEERD LR
ENHECPUPI Y —R—RBEENHKEBEREET,

) errRpL—2a> E#:E
TEFRLAICTCPUEE— RS> o DR it e srcr I
BTEET,

http://youtu.be/bf5La099url E F h

1. BABMBNUEBERTO-—FT12ILN—%&HILTERILET,
2. LN—HNBAEABNEICSI2RshDE, O—F12ITL—MNFEBHICE

VTy NOEREEBCPUNEEMNE VT EZ ),

3. CPUDYIREZVYTY NOBIEADETLSEE W, @IFLY),. CPUEYTY
MCFXYRAFEEB <, F2F<ICCPUEZTALTLKEE WV, CPUANE
LKYTY MIRE>TVWBZEEZBEBLTSLEEL,

4. BRTL—KEBOFET. UT22ar/TOTICEBYRAZE, BRTL—
EWIAEDEET,
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5.

BRLN—ZTATE, PP Y Y THABBWICCPUY T Y KA SHANE
Fo PRPF v v 7 BIEMICRTHEVTIEE VW, YHF—KR—RASCPUESL
TRETDHEEE. BIFPPFY Y TETICRLTLKEE L,

MENERBMECPUNBRDITLENZSHIZ, CPUDLIZEVBORR—ANE
ERETF—7)EHZCRHEL TS,

XY —R—ROCPUZ 7Y ARIRZ—HRULEHL T EEV,

T7OOT=TAF 77 ARV E—ICE<FAICCPUY—F—Z&[I, D
DEHEANIHF—R—ROBEERICEDLSCPUV—F—2BEFT,
CPUY—Z—DOEDO2DEHEEIF—R—ROBEEBNRICEDE., JUY IEN
BEETH <Y ERETHULIAKET,

L EDOZEHENELLEHSNTVBAIY—R— REBRL T LT,

. B#BIC, CPUZ 77 —T IR Y —R—ROOXIVZ—ICERLET,

¥ H

Hy
=

SRFLERBT DI, BTCPUE— RS2 OH L2 B YRBESNECEER
BLTEEL,

VTy NOFIENBTSRFY OBH/N—dETHEVTEE . CPUESL T

RETIEEMRE, COTFXFYIOH/N—ERKE L, YTy hOEZERFELT

EZ.

BHMOCPUEE—RZ2D/0—5—EBATRE, B/ICOVTRREBROHAE
EISRIEZ,
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XE DEE

TRT7RLRIZTXEY DR 15 2EETFF TRRATEE T,
http://youtu.be/76yLtJaKICQ [=

« DDR3XE!EZ1—)LEDDR2XEES 1—)LIdHEICYER - BIHHEED
BN S FCA, FREBFDDRIXEUROY NE#EL THV), DDRIXTE
UEZ1— )N EXFFABEVFET. FxETHEDDR2XEUED 1 —LIdZFl
HEITEEA,

s TFATFNF Y 2RAT O ERERMCTIBICEEA—X—H—DRA-—XEIED
I-LERELTSES L,
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ABIXRI B—

JPWR1~2: ATXBRIZR I 52—

ATXBREEHELET, BROBCEIRIZ—0HE EELTRETL A1)
ELRATEZ Y, BRERIXIZ—07 Y VOHEEADEREEL <EhE
nEv,

-
CL T WA CIpHO)
BERIXRVZA—DEY I T EEETFTEATEET,
http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

ARGBELRECHEESEBICEH, INTOERT—TNEEL<ATXERIROAX
—ICERGLTVIREN B ET,

JCOM1: U FIIR—RNIFRI &~

16550AF ¥ 7 ZRAL £16/N4 RFIFOILTF—REREAZTVET, ORI R
=P UTII VAT LRBMBOS IV TINTNA A ERETER T,
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SATA1~4: SATAXR OV & —
ZOAXRVR—REEESATAA >V BZ—T IAAR—KTF, —2OIRIZ—IC
D&, —DOSATATFNA AEFERTDEN TEE T, SATAFNA AR T 1 R
I RZA7 (HDD), 75 Y AXEURTAT (SSD)&KF KT« 7 (CD/ DVD/
Blu-Ray) 2 E# £ J,

) errRpL—2a> 45
SATA HDDDERH) 1§11 755 E E 7 A THBTEE T, -
http://youtu.be/RZsMpgxythc E

o« BLDSATATNAREEBRNSERT—7NELEELFT, TAKT/NIR
@FFARORKSC7 (HDD), 75 v AXEYRSAT (SSD)EKXFERS AT
(CD/DVD/Blu-Ray) & &% F 7, HMIZCO2VTRT/NAIADIZ1 TN EZSHE
<EEV,

¢« BLDIVEI—R—T—RFAEVSATAT/NA REHBELET, HIZ
(#, HDD, SSDEXFE RS AT, T—RARICEEEhFE T, EEDFHMIZOVT
BT —REEGSATAT/NA RDABDON =1 TN ESSBIEE (),

o SATAT—7LIR0OER EDAEIZHTY BIFE V&S TEFESEE V., F—X1E
KEBC THEEMN B ET,

o SATAT—7 L DFEHENE—TF AL, AIRN—IADEHDE=HIC, F5HEIRY
R—ICEH TR EEPBOHLFT,

JCM: T—ABIRAA Y F ARV & —

COOARVE—ICREV DT —ARA Y FEEBRLET, T—RAZERH TS ERAK
EUH—ATa-RLET, YATALRCORABRESHAEHEh, BEXY —
IHFEEICRTENET, BEXYE—JEHTICE, BIOSEHZRWVWTX Y —

DEHELET,

i
<le, K
“1 );;oo, o
<
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CPUFAN, SYSFAN1~2: 77 VBRIXI &—

77 VBRIARIVRA—EH2VOREMT 7 &Y R—NLET, ZRRICEZ AT A
N=RIIFTEZRFY 7Y heBIBHE, CPUZ7AY MO ZFIAT
BIHIC, AE—REZH -0, BIIRFENLT7 7V E2EALTRERY
FBA BIFIRTOT7UEERBLTIKEE VY, BADIATLAT 7 UHFIY—
R—REEREIE<ST, TORDYICESICERICERENE T, ZATLTT
CEMNDORBAATERS AT A7 7 ARV E—ICERTDENTEET,

CPUFAN/ SYSFAN1

CPUX—H—HETZ 77 ESBLTIEE,

CNBQIRIR—GFAI—NT7 7> NO—ILEYR—KL&EF, Command
Center1—7 A UT 1A AN—INTBZETCPUPS AT LADEEN S B
BIC7 7 > DEGEREHHT D ENHRET,

FNTCDZRTFAT 7 > DEFIZGEIY—K— ROR—KFBYEVEFE, TH
TENFIETET, 77 EESICEBRICERLET.

BRUDEBOFIC, T—TNNT7T72DEZIZS DN BDEHIELET,
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JFP1, JFP2: AT ANFIIIRI &—

ARBICBT—AO7OY MNFLEOEGRIC7OY MNRXILIXRVEZ—HRE
ENTVET, JFPIRA T 702 NNRIVEGRTH A 2 A4 RICERL T
WET. #7232 OM-Connector2 AT 3 &7 —T )L OB I A EEICEY
T, T—AN S OEEEM-ConnectorlZ ZLAK, TOERFRIFPINELRLET,

Cl =" N =2

ZO> NYZFAIRIZ—OBY 15 EGETFATHERTEE
9. http://youtu.be/DPELIdVNZUI

,@%
6
9 4
o

A
00 .

>

JFP2 o,

)

N
QO
N

)

)
N
‘0

« TN SDEMTNEBRZAENBHEATVIEGREBERLET, KT
DEPM-Connector(Z 7> 3>)&SHL, ELWBICERL T,

s IoE1—2——R0 70> NYZILIAZRIZ—DAZBHEEE L TIFPICIE
ATghTVET,

JUSB1~2: USB 2.0# LR IRV & —

COOXY2—EERUSBADHE. HIAE. SMIIFUSB HDDX 7T R )L A X
T, MP37LAY—, 77UV &, EFLBRERY BHBOERCHELTVET,

>
8

VCCE> EGNDE > BB TEREL T EE ), #HELEVES, MEICEAZES
EREFTBNNBET
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v

T

=

ZOY MRLA—FAAEIAY A ZERTHET—AO 7OV MNARILASD
F—FTAAHAN TR &ET. EVERIIGE AT 702 MRV

JAUD1: 702 MNRLA—=FT A ARV B —
LA RCERLTVET,

JTPM1: TPMED 2—)LOAXK I Z—

ATNESRLUTTEL,

D% Y Z—IETPM (Trusted Platform Module) Z##:i L £ ¥, FHMEICOVW T

TPMEFIUFTATTY RR—AX

[
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JBAT1: 7 UFCMOSZ ¥ /%

AR ICIFBIOSHBREREBERZF T DHEDBNTCMOSXEY ZEBLTH Y.
EEITI2RE VBN SENERBITBDETREERIBFLTVET, ZOCMOS
XEVICEASNEFNAABERICK> T, OSERRICEREEED A THEIC S
WET, SATLAREZIVTLEVBERIOD v O NERLTKEEL,

jae) ' o8
F—RERE F—REIUT

VAN : =

SRTFLANFZOBIC, OS2 /NEZI—KTBZETCMOSRAMEZ T L
F¥Y, TS+ /NEMEET, ZXTLEBBFENDCMOSD D) T Id #3511k &
TLEE V. YW —R—ROBECKLBEICRS RS ET .

JUSB_PW1, JUSB_PW2: USBERZ v > /\

Zhs 0 v /)N IEBIOSO“Wake Up Event Setup”% #7R— ~ DUSB & PS/27R—
EEELET,

JUSB_PW1 [=] B

(ASZZ2AE % (=] =]

USBR—K &PS/2 1 .|

R— KNS N

) YAR=b HR—NLEW (FTHILR)
JUSB_PW2

s - -] 4. .16l
USBOXU &— HR—k HR=—KLAEW (F7AIN)
[y

F

B

177



PCI_E1~E2: PCle#LiR A0 Y b
PCleAD Y NEPCled > & —7 T—AIEN— KEHK—RLET.

PCle 2.0x16 A0 Y

PCle 2.0 x1AQOY b

IR — RO T BN OB RTADBREEEL, BTBRT ST
EHRVTLSEE V. LRA—RONZ2TFNESHL, Z+>/V, X4 YF, BIOS
BERBBEN—RVITFRE, Y7RNVITFREELZTEFTLTLES L,
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BIOSDOFRE

BELEATAORERNLEDHIC, F7AIIINRECREOHEZRELET,

LTICZE 254, BIOSEY NPYTTOYSLAZRHL TREEE BT E

ICEELTLEE L,

» JATFLAOREFICEEHICIZ—XYE—IFRREN, SETUPERTIR LS
ICERENIZBE,

n BEEENAZIAZXTRLEHIC. F7HIIINREEZEETDHE.

A\

« BIOSODREEZZEEL E#. ZRTANTLEICEBBEEICIE. T7FIKRE
EO0—KRLT, BEORTAMBEEZEMREEEL F Y. "Restore Defaults"%
ERL, BIOSOREEEI-<Enter>F—&#HL TF7 4 NREEO—RKL T
&L,

BIOSDREZE £ < A5 % VEE, HEERSZATLADEEE TIESEBIOSHDER
L ABDEEZEEBTDEHIC, TF7ANNREEZEL BV EEBEHDL
ESC

BIOStY N7 Y TEE OEE
BREB/ATRDE/N—RIITOMELAHBEY) . POST(Power On Self Test)EIEH
FRENET, UTOXY E—IHFRRFENTVSBIC, <DEL>F—%#L TBIOSt
YRTYTEEEFFHLET,

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(KDEL>F—Z#L Ty N7Y7EEAZFVOCHL T, FMF—Z#HL T
77— NEEZFTHT. )

<DEL>ZHFHICCOXY ED—NMHATLE2LBE. BREV 2 LAY

THASBURATSN, <RESET>Z2HIAL T, YATLZEREL T

W, <Ctrl>, <Alt>&<Delete>ZBRICHL TEERETEEXT,

MSIiF&E SICBIOStEY R7Y TEEEZRRTZLHD220HEERELET, “MSI

Fast Boot’ 1—F 4 )T 4« EIE T “GO2BIOS’"Z 7 &7 U Y V¥ B A, IYF—K—K

ERED'GO2BIOS'REA (AT av) el g & T, BREBEDPCEERKICBIOS

Y N7YTEANRRENET,

Fast Boot ] 7
“MSI Fast Boot’1—7 1 )T 4
| @B lEER ———— (YGO2BIOSKALEI Y Y
LET. i
K
m

/\ &

BIOStY N7y 7EEEXRRTBEDHIC, 55 L' “MSI Fast Boot' 1—F 1 UF
TEARAN=NLTLSEZ ),
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BE
BIOSKE A= :#, LFOBEF&REhET,

BEET=5— S SAF L

£

EFILOEH

Virtual OC

GenielR® > -
T—rFN
A A B EIE
FIN—

BIOSX — 1 |SFaite
—iER

OC PROFILE

HARDWARE -
MONITOR BIO§X o
1—&R

M-FLASH

SETTINGS

M-FLASH
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VAN : =

s FEHTOA-/N—0OYF> TG LRELIMCGBEDOLEEA,

o F=/N—00OY Ik BHEIGHRBRIADIRNAE R EFTDODTIFEESLEE
Vo TEEREGHRBORIAEEDICEE, FLEN—RTVITICRABEIX—
SEEADBTNNBET,

« F=/N—oOv JICBEL TVEVEER, OC GenieMBEIZ & B #EA—/V—
oO0voERmOLET,

» Current CPU/ DRAM/ Ring Frequency

CPUEXE, RingDBERBERRLET. HAMVERTT,

» CPU Ratio [Auto]

CPUEEZREL, CPUVOY VDOEEZZELET, 7OLYHHFCOREEY
R—RTREECOKCOEBEERFRRENET,

» CPU Ratio Mode [Auto]

CPURBENBFEE—REBRLET,

[Auto] BIOSIC& V) HBIMICREZITVE T,

[Fixed Mode] CPURERZBELE T,

[Dynamic Mode] CPUMNEIZHELU TCPURBREABMICEEEhE T,
> Adjusted CPU Frequency

ZELECPUARBERTLET. RABMYERATY,

» EIST [Enabled]

Enhanced Intel® SpeedStepT 7 /O #EMA BMICLET.

» Intel Turbo Boost [Enabled]
AVTFNB—RT —ARNEHHHEHICLET, CPUNFCDRERZYR—NT 25
BLOXCHDEERRRENET,

[Enabled] SATLNR BV EEZERTZ5E. CPUNLEREETHE
MICCPUN Y OY V&2 LREEET,
[Disabled] COMEEBHICLET,

» Enhanced Turbo [Auto]

CPUDN 7 #—X U A%Z[LEEES8IZ, Enhanced TurbolaE # B E 1= (3 &
MCLET,

[Auto] BIOSIC &V BEBIMICRRERITVET .
[Enabled] FRNTOCPUITHABAD R —RERIZE|E LFsh&ET.
[Disabled] COBEEEB/RIILET,

F

B
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> Ring Ratio [Auto]

RingDEEEZRELET, AMEOBEFEEL CPUILK > TREEhET,
» Adjusted Ring Frequency

ZELERINgDARBERRTLET, RARUEATT,

» GT Ratio [Auto]
MRELEISTAYVAOERERELE T, BMEOTHERFEEL LCPUICL >
TREENE T,

» Adjusted GT Frequency

EBELEBREDTIZ 74V IV ADARBERRLET, HiaBMUEATT,

» DRAM Frequency [Auto]

DRAMEEBERELET, A—N—V0OY VILLB2BERFRIEEhELANOTS
EERSEEL,

» Adjusted DRAM Frequency

ZELZDRAMBRBZRRLET, RARWUERATY,

» DRAM Timing Mode [Auto]
XEVBRAIVIOE—REBRLET,

[Auto] &L XEYED 1—)LOSPD (Serial Presence Detect)iZ&h
EDRAMZ A IV I NBEHTREENET,

[Link] FRTDAEUF YU RILDEHIZDRAME A IV T2 FEH TR
ELET,

[UnLink] ENTFRAOXEVF YU RILOLEHIZDRAMRA ST EFHT
RELET,

» Advanced DRAM Configuration

<Enter>F—%&# &, YT XZ1—HNRFENET, "DRAM Timing Mode’(Z &

[Link]® % WK [Unlnk]ICRRETD &, COYTXZ1—HFEMCRYET, 1—H—

FXEVOEF Y UILDEDICXEVRAI VI ERETDENTEET, X

FEVRAIVIREELLEE, DATLANFRRELRZHDVEEBTELZVEN

AHYNET, TOBEICE. CMOST—EEIUTL, F7HILMBREILRLTL

EEW, (JUTCMOST v U NIRE> OF#SBL., V') T#BIOSOREBEET

F7ALMREZO—RLTLSEEV, )

» Memory Fast Boot [Auto]

SATLOERBOEICITOIXATVOBREN L —Z2J2BNELREDCREL

E3CS

[Auto] BIOSIZ &V BEBIMICRERITVET .

[Enabled] DERBFICRTULBRBRENL—ZVTOBERES AT ALICR
BEEET, TORRBEHOECHHMLERNL—Z2TELEL
BHRLED, YATLORBNBIBYET,

[Disabled] BEBOECXEUOPHMLENL—ZVIFThhET,
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> DRAM Voltage [Auto]

DRAMOBEBEZREL £, "Auto"lCRET D E. BIOSHrEBNICEEZRTE
LET, -V —HNAFHTRETHEEHRET,

> Spread Spectrum

AMEEF OO Y VERBNILAEZERATDET, BHHEEZERTIVRNHY)
E3C

[Enabled] Spread spectrumiBEZ HMICL . BHBEEERLET.
[Disabled] CPUR—ZRVOYIOA—=N—=V0OY VHEEEGHET,

/\ 852

- BLEEBEREDBBEIEVEEG, SRTLADKEMEMEERRT DL
& IZ[Disabled|iCREL TF& . F&, BREERENREL LFER. 2T
[Enabled]iZREL TEEDERIZED TTZ ),

Spread SpectrumD{BIF A& (T HIEFAE NEE /A XBRENDEAFE ETH
SRFADREREBFETLET.

s F=/N—oOv OBHEERE TEEEF. LT [Disabled]iCREL TTZ ),

» CPU Features
<Enter>F—%&HFE, HTAXZ1—HFRRFENET,

» Hyper-Threading Technology [Enabled]

NAN=AL Y T4 T BEECTHISL ZCPUEBEV MBS, 1 DOCPUIT
Z2O0OREMABCPUITELTREE L, LI BHELEFTHD N TE
FT, BEALEDHBE, NMAN—ALYFAVITBEEENCTRIETIR
TLDOMEMEEEE ETEXT,

.

[Enable] NN=ALYFAVIFO /O BHLET,
[Disabled] AT LANHTHEZYR—RNULBEWES, COTATLEE
BLET,

> Active Processor Cores [All]
TOT4770y 4T OBREERLET,

> Limit CPUID Maximum [Disabled]
HERCPUIDEZ BRI E - EEAMICLE T,

[Enabled] HROCPUIDETZ 7Ot Y Y& HR—KUEVLETO
OSIZk7—hOEEZRERT S /-%IC. BIOSACPUIDA S
BrBALLET,

[Disabled] EBROB/HANCPUDANERZERALET,

F
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» Execute Disable Bit [Enabled]

AHEEEBEMCTRET, "NV T7PA-—N—7O0—KE, EFHENDZEE
ERFOETRNSIATLARRETHENTEERT, WOTHLIOMEEZESR
DCRBFOEZBBHLET,

[Enabled] NO-ExecutionfRiEZBMICL T, BEEORBED—LEZHE

[Disabled] COBEEEBMICLET,

»> Intel Virtualization Tech [Enabled]

AVTFIRBAT I /O OBEMHEBICLET.

[Enabled] REMATV /O ZBHICLT, 75V KT A—LNFBID
PEXDICIILFOOSEBHELET, COZATLREE
AEINLFOIATLELTHELET,

[Disabled] COBREERDICLET,

» Hardware Prefetcher [Enabled]
N=RITIFTVTIVF¥— (MLCANU—X) ZEMNEHICLET.

[Enabled] CPUMEEBRBOREICHARTZLHIC. N—RDIITTV
TIVFY—HAXEUASL2F Y Y2 1CABNICT—RE
BREXR)ET,

[Disabled] N=RITFZ7VIIVFr—2EPLET,

» Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

CPUN\—RJIF7)7IYF+— (MLC Spatial prefetcher) & H 50 A R

LET,

[Enabled] FrvII10EBEREERDIL, BEOTIUT—>320
MHEEZBREORECHABIZLOIC, BEFrYI 1512
OTVTITYFEAHICLET,

[Disabled] ERLEFYYIASAODOHBENCLET,

» CPU AES Instructions [Enabled]

CPU AES (Advanced Encryption Standard-New Instructions)# /R— N 2 5 A &
MILET, CPUNBHEEZ Y R—NDBAICKEK. COBEBNRRENET,
[Enabled] AT IAESHR—NEBMICLET,

[Disabled] A1 FTIAESHR—NEEBMIILET,

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

CPUDBHREMHIETDLHIC, 4 TIBESEBREE -2 —H#EZEMH B
L&Y,

[Enabled] CPUABSEBREN LOBEICE, CPUITIOY VEEE
EELETY,
[Disabled] COBBEERMNICLET,
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> Intel C-State [Auto]
C-statelFACPIC K W EHEE W7 Ot Y YEBHEET IV /O T,

[Auto] BIOSIC& V) BEIMICREZITVET.

[Enabled] SRAFLOTA RIVREERAL, RRICHLUTCPUNE S
HEEERLET.

[Disabled] COMEEEBMICLET,

» C1E Support [Disabled]
HaltREEICE B H D /= ICCIEMEEZ B A B/IMIC L E T, "Intel C-State” V' H
WEBE, COEENFRTRENET,

[Enabled] HaltiREEICBEN D=8 ICCIEMAEZBMICL T, CPUNA
BBEBEETHET,
[Disabled] COHEEEBMHICLET,

» Package C State limit [Auto]
SATLNTARIICEEENDESHIZ, CPUC-stateT— RZBIRL F
T, “Intel C-State”® B H AEnabledICEE N TV B BAICKRRENET,

[Auto] BIOSIC& V) BBIMICREZITVE T,

[CO~CTs] FAT—NEHBBEHOEVIEIC, C7s, C7. C6, C3, C2
L CoERYET,

[No limit] CPUICC-stateZ#IFRL £t A,

> LakeTiny Feature [Disabled]
iRSTTSSDO/N7 # =X AXENEHFEL T B HIC. Intel Lake TinyT o/
O>ZBMNEMILET, CPUNCDREZYR—NTBHEE., Th(lntel
CState’ M BEMDBEIC. COBBBNRRENET,

[Enabled] AL FIY VI0BFABTEONT A —IX >V AZBLE
t. SSDNEEZEMEL ET,
[Disabled] COHREEEBEMICLET,

JEE: “Intel Turbo Boost “ABMICBEB &, UATOEANRRENET,

» Long Duration Power Limit (W) [Auto]
B—RT—ARNE—REOCPUDLHIZ, RVEBOTDPEH4IREZREL
ESN

> Long Duration Maintained (s) [Auto]

"Long duration power Limit(W)"®IEB O =, FHEFEERELET,

» Short Duration Power Limit (W) [Auto]

2—RT—ZANE—RENCPUNLSHIC, BLVHEBOTOPENHIREZREL
F9,
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> CPU Current limit (A) [Auto]

2—RT—ZANE—RENCPUNY T—CDRADERFIREEZRELET,
ERNEENEZEAD L, EROBEOLSHICCPUNBBINICOTARS%E
THET,

> CFG Lock [Enabled]

MSR 0xE2[15]. CFGAOY ZEY ROy V/FEEF7>OYILET,
[Enabled] CFGOYZEY hZOY U LET,

[Disabled] CFGOYJEY hNETFOYILET,

> 1/2/3/4-Core Ratio Limit [Auto]

BBBZBOTITA7T AT OO ICCPURSERERETEET. CNDEBICPU
HAMEEYR—RNTDBACOARTRENET,
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